Version 1.0
Published June 2021
Copyright©2021 ASRock INC. All rights reserved.

Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or
translated in any language, in any form or by any means, except duplication of
documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of
ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not
be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to

infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel

: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

INTEL END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

LICENSE. Licensee has a license under Intel’s copyrights to reproduce Intel’s Software
only in its unmodified and binary form, (with the accompanying documentation, the
“Software”) for Licensee’s personal use only, and not commercial use, in connection with
Intel-based products for which the Software has been provided, subject to the following
conditions:

(a) Licensee may not disclose, distribute or transfer any part of the Software, and You agree
to prevent unauthorized copying of the Software.

(b) Licensee may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.
(c) Licensee may not sublicense the Software.

(d) The Software may contain the software and other intellectual property of third party
suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed
license.txt file or other text or file.

(e) Intel has no obligation to provide any support, technical assistance or updates for the
Software.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software
remains with Intel or its licensors or suppliers. The Software is copyrighted and protected
by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions.
Licensee may not remove any copyright notices from the Software. Except as otherwise
expressly provided above, Intel grants no express or implied right under Intel patents,
copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Transfer of the license termi-
nates Licensee’s right to use the Software.

DISCLAIMER OF WARRANTY. The Software is provided “AS IS” without warranty of
any kind, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PUR-
POSE.

LIMITATION OF LIABILITY. NEITHER INTEL NOR ITS LICENSORS OR SUPPLIERS
WILL BE LIABLE FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF
BUSINESS, OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAG-



DAMAGES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE,
EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LICENSE TO USE COMMENTS AND SUGGESTIONS. This Agreement does NOT
obligate Licensee to provide Intel with comments or suggestions regarding the Software.
However, if Licensee provides Intel with comments or suggestions for the modification,
correction, improvement or enhancement of (a) the Software or (b) Intel products or
processes that work with the Software, Licensee grants to Intel a non-exclusive, worldwide,
perpetual, irrevocable, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense, under
Licensee’s intellectual property rights, to incorporate or otherwise utilize those comments
and suggestions.

TERMINATION OF THIS LICENSE. Intel or the sublicensor may terminate this license
at any time if Licensee is in breach of any of its terms or conditions. Upon termination,
Licensee will immediately destroy or return to Intel all copies of the Software.

THIRD PARTY BENEFICIARY. Intel is an intended beneficiary of the End User License
Agreement and has the right to enforce all of its terms.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a commercial item (as
defined in 48 C.F.R. 2.101) consisting of commercial computer software and commercial
computer software documentation (as those terms are used in 48 C.F.R. 12.212), consistent
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4. You will not provide
the Software to the U.S. Government. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation,
2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054.

EXPORT LAWS. Licensee agrees that neither Licensee nor Licensee’s subsidiaries will
export/re-export the Software, directly or indirectly, to any country for which the U.S.
Department of Commerce or any other agency or department of the U.S. Government

or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other
governmental approval, without first obtaining any such required license or approval. In
the event the Software is exported from the U.S.A. or re-exported from a foreign destina-
tion by Licensee, Licensee will ensure that the distribution and export/re-export or import
of the Software complies with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S.
Export Administration Regulations and the appropriate foreign government.

APPLICABLE LAWS. This Agreement and any dispute arising out of or relating to it will
be governed by the laws of the U.S.A. and Delaware, without regard to conflict of laws
principles. The Parties to this Agreement exclude the application of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). The state and federal
courts sitting in Delaware, U.S.A. will have exclusive jurisdiction over any dispute arising
out of or relating to this Agreement. The Parties consent to personal jurisdiction and venue
in those courts. A Party that obtains a judgment against the other Party in the courts
identified in this section may enforce that judgment in any court that has jurisdiction over
the Parties.

Licensee’s specific rights may vary from country to country.
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
Power Button (PWRBTN1)

Reset Button (RSTBTNI1)

ATX Power Connector (ATXPWRI1)

Chassis Fan Connector (CHA_FAN1)

SATA3 Connector (SATA3_0) (Upper), SATA3 Connector (SATA3_1) (Lower)
SATA3 Connector (SATA3_2) (Upper), SATA3 Connector (SATA3_3) (Lower)
System Panel Header (PANELI)

Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)
Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

USB 3.2 Genl Header (USB3_3_4)

USB 2.0 Header (USB_5_6)

TPM Header (TPMSI)

COM Port Header (COM1)

SATA Power Connector (SATA_POW1)

PClIe Power Connector (PCIE_PWR2)

Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)

Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)

PClIe Power Connector (PCIE_PWR1)
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No. Description No. Description

PS/2 Mouse Port

LAN RJ-45 Port*

Line In (Light Blue)**
Front Speaker (Lime)**
Microphone (Pink)**

L T O S

6 USB 2.0 Ports (USB_3_4)

7 USB 3.2 Genl Ports (USB3_1_2)
8  USB 2.0 Ports (USB_1_2)

9 HDMI Port

10  PS/2 Keyboard Port

* There are two LEDs on the LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
SPEED LED

=

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

off No Link Ooff 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection

** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out

Q270 Pro BTC+




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock Q270 Pro BTC+ motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this documentation will be subject to change without notice. In case any
modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to
this motherboard, please visit our website for specific information about the model
you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

e ASRock Q270 Pro BTC+ Motherboard (ATX Form Factor)
e ASRock Q270 Pro BTC+ Quick Installation Guide

e ASRock Q270 Pro BTC+ Support CD

e 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

e 1 x Screw for M.2 Socket (Optional)

e 1x1I/O Panel Shield
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1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

Graphics

e ATX Form Factor
¢ Solid Capacitor design

e Supports 7" and 6™ Generation Intel® Core"™ i5/i3/Pentium®/
Celeron® Processors (Socket 1151)

e Supports CPU up to 91W

¢ Digi Power design

* 6 Power Phase design

e Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology

e Intel® Q270

o Supports Intel® vPro™ Technology

e Supports Intel® Active Management Technology 11.6
* Intel® vPro™ Technology and Intel® Active Management
Technology 11.6 can be supported only with Intel” Core™

™

vPro " processor family

¢ Dual Channel DDR4 Memory Technology

¢ 2x DDR4 DIMM Slots

e Supports DDR4 2400/2133 non-ECC, un-buffered memory*
* 7™ Gen Intel” CPU supports DDR4 up to 2400; 6" Gen Intel®
CPU supports DDR4 up to 2133.

e Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-

ECC mode)

e Max. capacity of system memory: 32GB

e Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

¢ 15u Gold Contact in DIMM Slots

e 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x16 mode)*
* Supports NVMe SSD as boot disks
e 12 x PCI Express 3.0 x1 Slots

e Intel®° HD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

e Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz

0 Pro BTC+



Audio

LAN

Rear Panel
1/0

Storage

RAID

Connector

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant
HDMI monitor is required)

Supports HDCP 1.4 with HDMI 1.4 Port

Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with HDMI
1.4 Port

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)

Supports Surge Protection

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x PS/2 Mouse Port

1 x PS/2 Keyboard Port

1 x HDMI Port

4 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

2 x USB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

4x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
1 x M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s module

Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA

storage devices

1 x System Panel Header
1 x TPM Header
1 x COM Port Header

1 x Chassis Intrusion and Speaker Header



BIOS
Feature

Hardware
Monitor

0os

¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)

* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum

1A (12W) fan power.

Q270 Pro BTC+

¢ 2 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Con-

trol)

* The Chassis Fan Connector supports the chassis fan of maxi-

mum 1A (12W) fan power.

e 1x 24 pin ATX Power Connector

e 1x8pin 12V Power Connector

¢ 2 x PCIe Power Connectors

* 1xSATA Power Connector

¢ 1 x Front Panel Audio Connector

e 1x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)

e 1x USB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

¢ 1x Power Button

¢ 1 x Reset Button

e AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
e ACPI 6.0 Compliant wake up events
e SMBIOS 2.7 Support

¢ CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCIO Voltage Multi-

adjustment

* CPU/Chassis Fan Tachometer

e CPU/Chassis Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by
CPU temperature)

e CPU/Chassis Fan multi-speed control

e CASE OPEN detection

¢ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

e Microsoft® Windows® 10 64-bit (For 7" Gen Intel® CPU)

e Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 32-bit / 7 64-

bit (For 6™ Gen Intel® CPU)
* To install Windows® 7 OS, a modified installation disk with

xHCI drivers packed into the ISO file is required. Please refer to

page 28 for more detailed instructions.
* For the updated Windows® 10 driver, please visit ASRock’s

website for details: http://www.asrock.com



Certifica- e FCC,CE
tions e ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.

f Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study

the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-

tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1151-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

10
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be
placed if you wish to return the motherboard for after service.

12
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

13
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides two 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one memory
module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect

f The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
orientation.
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2.4 Expansion Slots ( Express Slots)

There are 13 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE2 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE1_1/PCIE1/PCIE2_1/PCIE3_1/PCIE3/PCIE4_1/PCIE4/PCIE5_1/PCIE5/
PCIE6_1/PCIE6/PCIE7_1 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width
graphics cards.

1. Please connect the SATA power connector and PCle power connectors to the power
supply when three graphics cards are installed on this motherboard.

2. 12V power supply can only provide 1.2A current in the white PCle slots.
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“OPCI’I”.

W W

Short Open

Clear CMOS Jumper

(CLRMOSI)
2-pin Jumper
(see p.1, No. 12)

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option

“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

17



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
A these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANEL1)
(see p.1, No. 10)

switch, reset switch and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED-

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

Q PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to

turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in $4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

Chassis Intrusion and SPEAKER Please connect the
Speaker Header DU,;),\LAJ\“(AMY chassis intrusion and the
(7-pin SPK_CI1) | chassis speaker to this
(see p.1, No. 11) . oo 8 header.
SIGNAI\L |
GND

DUMMY
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Serial ATA3 Connectors o, = - These four SATA3
Right Angle: g g connectors support SATA
(SATA3_0: <<}:, = = % data cables for internal
see p.1, No. 8) (Upper) N, ©, storage devices with up to
(SATA3_1: g g 6.0 Gb/s data transfer rate.
see p.1, No. 8) (Lower) (7() = = 5
(SATA3_2:
see p.1, No. 9) (Upper)
(SATA3_3:
see p.1, No. 9) (Lower)
SATA Power Connector Please connect this
(SATA_POW1) connector to the
(see p.1, No. 17) power supply when

three graphics cards

are installed on this

motherboard.
USB 2.0 Header USB PWR There is one header on

5.

(9-pin USB_5_6)
(see p.1, No. 14)

this motherboard. This
USB 2.0 header can

support two ports.

USB 3.2 Genl Header
(19-pin USB3_3_4)
(see p.1, No. 13)

ND
IntA_P_SSTX+
InfA_P_SSTX-
G

D
IntA_P_SSRX+

IntA_P_SSRX-
Vbus

|
f clolo

\
[ Voo

IntA_P_SSRX+
ND

G
InfA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+

IntA_P_D-
IntA_P_D+

IntA_P_SSRX-

There is one header on
this motherboard. This
USB 3.2 Genl header can

support two ports.

19



Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 19)

S

ND . .
PRESENCE# This header is for
MIC_RET . i )
OUT_RET connecting audio devices

to the front audio panel.

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis

must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our
manual and chassis manual to install your system.

. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis Fan Connectors
(4-pin CHA_FAN1)
(see p.1, No. 7)

GND Please connect fan cables
+12v

CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL  match the black wire to

to the fan connector and

e
| M—

GND the ground pin.
s +12V
(4-pin CHA_FAN2) CHA_FAN_SPEED
(see p.1, No. 20) FAN_SPEED_CONTROL
O
12 3 4
CPU Fan Connector FAN_SPEED_CONTROL This motherboard pro-

(4-pin CPU_FAN1)

CPU_FAN_SPEED vides a 4-Pin CPU fan

+12v
(see p.1, No. 2) GND (Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
1 2 3 4

3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.




ATX Power Connector
(24-pin ATXPWR1)
(see p.1, No. 6)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power

This motherboard pro-

iml
Connector NN vides an 8-pin ATX 12V
(8-pin ATX12V1) ADDDD1 power connector. To use a
(see p.1, No. 1) 4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.
PCle Power Connectors DETECT +12V Please connect these
(4-pin PCIE_PWRI) GND connectors to the

(see p.1, No. 21)
(4-pin PCIE_PWR2)
(see p.1, No. 18)

5

[I!lllu]

power supply when

three graphics cards

are installed on this
motherboard. Please refer
to page 23 for PCle Power
Connector Installation
Guide.

Serial Port Header
(9-pin COM1)
(see p.1, No. 16)

DDCD#1

CCTS#1

RRI#1
RRTS#1

This COM1 header
supports a serial port

module.

Q270 Pro BTC+

TPM Header
(17-pin TPMSI)
(see p.1, No. 15)

This connector supports Trusted
Platform Module (TPM) system,
which can securely store keys,

PCIRST #

digital certificates, passwords,
and data. A TPM system also
helps enhance network security,

SERIRQ #
S_PWRDWN #
LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
ans

SMB_CLK_MAIN

protects digital identities, and
ensures platform integrity.

21
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2.7 Smart Buttons

The motherboard has two smart buttons: Power Button and Reset Button.

Power Button
(PWRBTN1)
(see p.1, No. 4)

Power Button allows users
to quickly turn on/off the

system.

Reset Button
(RSTBTN1)
(see p.1, No. 5)

Reset Button allows
users to quickly reset the

system.
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2.8 PCle Power Connector Installation Guide

The two extra 4-pin power connectors on this motherboard offer more power for your graph-
ics cards. They provide stable voltages and greatly reduce the risks of burning your mother-

board or graphics cards.

When more than three graphics cards are installed, be sure to install the PSU’s 4-pin
power cables to the 4-pin power connectors (PCIE_PWR) on your
motherboard; otherwise, the cards may be damaged.

Please MUST install TWO PSU’s 4-pin power cables to your MB’s TWO 4-pin power

connectors. Plug one of the PSU's 4-pin power connector (o) to the 4-pin power

connector closer to the PCle x16 slot (e PCIE_PWR1).

Then plug another PSU's 4-pin power connector (0) to the other 4-pin power connector (9
PCIE_PWR?2).

% > il o
If your PSU only provides ONE, then please MUST install it to the 4-pin power connector (PCIE_
PWRI) closer to the PCle x16 slot.

Important: Besides the two PCle power connectors, please connect the SATA power connector
as well when you install more then three graphics cards. Make sure all the connected power
connectors (4-pin, 24-pin and SATA) are on the same PSU; otherwise, the motherboard may
be damaged.

*The diagrams shown here are for reference only. Please refer to the user manual that comes

with your motherboard for the accurate location of the 4-pin power connectors.
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29 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket
(M2_1) supports type 2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

L © J Step 2
‘ f 0 / .
Depending on the PCB type and
ﬂ length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

-0
-©

Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm
Module Type Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location B by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoft by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

i Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
: to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

ADATA
Crucial
EZLINK
Intel
Kingston
Kingston
LITEON
PLEXTOR
PLEXTOR
SanDisk
SanDisk
SanDisk
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
WD

WD

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website

SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA

ADATA - AXNS381E-128GM-B
Crucial-CT240M500SSD4-240GB
EZLINK P51B-80-120GB

INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston-RBU-SNS8400S3 / 180GD
Kingston SM2280S3G2/120G - Win8.1
LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
SanDisk-SD6SN1M-128G

SanDisk X400-SD8SN8U-128G
Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
Transcend TS256GMTS800-256GB
Transcend TS64GMTS400-64GB
V-Color 120G

V-Color 240G

WD BLUE WDS100T1B0B-00AS40
WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30

for details: http://www.asrock.com



2.10 Special Features

2.10.1 Smart PCle State Detection

This motherboard has included a smart way to show the status of every graphics
card. While the system is booting, the Power-On, Self-Test (POST) screen will show

the status of the graphics cards that were installed on the motherboard.

Q270 Pro BTC+
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2.11 Enabling USB Ports for Windows® 7 Installation

Intel® new processors have removed their support for the Enhanced Host Controller
Interface (EHCI - USB2.0) and only kept the eXtensible Host Controller Interface
(XHCI - USB3.0). Due to that fact that XHCI is not included in the Windows 7
inbox drivers, users may find it difficult to install Windows 7 operating system
because the USB ports on their motherboard won’t work. In order for the USB ports
to function properly, please create a Windows® 7 installation disk with the Intel®
USB 3.2 Genl eXtensible Host Controller (xHCI) drivers packed into the ISO file.

Requirements

o A Windows® 7 installation disk or USB drive

o A Windows® PC

e Win7 USB Patcher (included in the ASRock Support CD or downloaded from

website)

Scenarios
You have an ODD and PS/2 ports:

If there is an optical disc drive, PS/2 ports and PS/2 Keyboard or mouse on your computer,

you can skip the instructions below and go ahead to install Windows® 7 OS.

You’ve got nothing:

If you do not have an optical disc drive, please find another computer and follow the
instructions below to create a new ISO file with the “Win7 USB Patcher”. Then use the new
patched Windows® 7 installation USB drive to install Windows® 7 OS.
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Instructions

Step 1

Insert the Windows® 7 installation disk or USB drive to your system.

Step 2
Extract the tool (Win7 USB Patcher) and launch it.

Step 3

Select how you want to install Windows 7 later.

MsrReck WIN 7 LUSB PATCHER

Step 1 of 4
This patcher to create a Winn 7 installation file with the USB
d

your USE device or

23 : a
Create a Windows 7 installation disk with a CD
Create a Windows 7 installation 15O file for aCD

Step 4

Locate your Win7 source folder or your ISO file.

MSReck WIN 7 LUSB PATCHER

Step 2 of 4

stallation media. Try dicking refresh if it

150 File
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Step 5

Select the USB storage, compact disk or destination folder for the new Windows 7
installation file.

NSReck WIN 7 USB PATCHER

it doesn't appear.

Step 6

Click “Start” to begin.

MsReck WIN 7 LUSB PATCHER

Step 4 of 4

ting the Wind installation fie,

Step 7

Now you are able to install Windows® 7 on Intel® new processors with the new burned CD.
Or please use the patched ISO image to make an OS USB drive to install the OS.
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das Q270 Pro BTC+ von ASRock entschieden haben - ein
zuverléssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestandigkeit erfillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden

Q konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden. Falls
diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version
ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendétigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-Webseite
http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

e ASRock Q270 Pro BTC+ - Motherboard (ATX-Formfaktor)
¢ ASRock Q270 Pro BTC+ - Schnellinstallationsanleitung

e ASRock Q270 Pro BTC+ - Support-CD

o 2x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

e 1x Schraube fiir M.2-Sockel (optional)

+ 1xE/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform » ATX-Formfaktor
« Feststoftkondensator-Design

Prozessor « Unterstiitzt Intel>-Core™-i5/i3/Pentium®/Celeron®-Prozessoren der
7.und 6. Generation (Sockeo 1151)
o Unterstiitzt CPU bis 91 W
« Digi Power design
e 6-Leistungsphasendesign
 Unterstiitzt Intel® Turbo Boost 2.0-Technologie

Chipsatz o Intel* Q270

« Unterstiitzt Intel® vPro™

-Technologie
« Unterstiitzt Intel® Active Management Technology 11,6

™

* Intel® vPro -Technologie und Intel® Active Management Technology

™

11,6 kénnen nur mit der Intel® Core™ vPro™-Prozessorfamilie

unterstiitzt werden

Speicher * Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

» 2 x DDR4-DIMM-Steckplitze

« Unterstiitzt ungepufferten DDR4-2400/2133-Non-ECC-Speicher*
* Intel®-Prozessor der 7. Generation unterstiitzt DDR4 bis 2400; Intel®-
Prozessor der 6. Generation unterstiitzt DDR4 bis 2133.

o Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-ECC-

Modus)

o Systemspeicher, max. Kapazitat: 32 GB

 Unterstiitzt Intel” Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

e 15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplatze

Erweiterungs- * 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2: x16-Modus)*
steckplatz * Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
e 12 x PCI-Express-3.0-x1-Steckplatz

Grafikkarte « Integrierte Intel® HD Graphics-Visualisierung und VGA-Ausgéinge
kénnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die GPU-
integriert sind.

« Unterstiitzt HDMI 1.4 mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 24 Hz / (3840 x 2160) bei 30 Hz
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o Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitat, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 1.4-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

¢ Unterstiitzt HDCP 1.4 mit HDMI 1.4-Port

 Unterstiitzt Blu-ray- (BD) Wiedergabe (Full HD/1080p) mit
HDMI 1.4-Port

Audio o 7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC897-Audiocodec)
» Unterstiitzt Uberspannungsschutz

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
 Giga PHY Intel® 1219V
« Unterstiitzt Wake-On-LAN
« Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
* Unterstiitzt energieeflizientes Ethernet 802.3az
» Unterstiitzt PXE

Riickblende, e 1 x PS/2-Mausanschluss
E/A 1 x PS/2-Tastaturanschluss
* 1x HDMI-Port
e 4 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
e 2x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
e 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)
» HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

Speicher » 4x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse
e 1 x M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-2260/2280-M.2-
SATA-III-6,0-Gb/s-Modul

RAID  Unterstitzt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10 fiir SATA-
Speichergerite
Anschluss « 1x Systemblendenstiftleiste

+ 1 x TPM-Stiftleiste
* 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
¢ 1x Gehduseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste
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BIOS-
Funktion

Hardware-
liberwachung

Betriebs-
system

34

e 1x CPU-Lifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
o 2 x Gehauselifteranschliisse (4-polig) (intelligente
Luftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehduseliifteranschluss unterstiitzt einen Gehéuseliifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
e 1x24-poliger ATX-Netzanschluss
e 1x8-poliger 12-V-Netzanschluss
e 2 x PCle-Netzanschliisse
e 1x SATA-Netzanschluss
* 1 x Audioanschluss an Frontblende
o 1x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)
o 1xUSB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Gen1-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
¢ 1x Ein-/Austaste
e 1 x Reset-Taste

e AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

e ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

* SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

« CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1,0 V, VCCIO
Mehrfachspannungsanpassung

» CPU-/Gehiuseliiftertachometer

* Lautloser CPU-/Gehiuseliifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur)

» CPU-/Gehiuseliifter-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung

¢ Gehiuse-offen-Erkennung

 Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

o Microsoft® Windows® 10, 64 Bit (nur bei Intel®-Prozessor der 7.
Generation)
* Microsoft® Windows® 10, 64 Bit / 8.1, 64 Bit / 7, 32 Bit / 7, 64 Bit
(nur bei Intel®-Prozessor der 6. Generation)
* Zur Installation des Windows® 7-Betriebssystems wird ein
modifiziertes Installationslaufwerk mit xHCI-Treibern in der ISO-
Datei benétigt. Detaillierte Anweisungen finden Sie auf Seite 28.
* Einzelheiten zum aktualisierten Windows® 10-Treiber entnehmen Sie

bitte der ASRock-Webseite: http://www.asrock.com
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Zertifizierun- + FCC,CE

gen

* ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

A

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen,
die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von
Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, besti Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitiit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und
Geriite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt
werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir magliche Schiden, die durch eine
Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

W W

Short Open

CMOS-16schen-Jumper

(CLRMOS1) 5ol
-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 12)

CLRMOSI erméglicht Ihnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schlieflen

Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zundchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter. Bitte beachten Sie,
dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geldscht werden, wenn die
CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-
Loschung zu entfernen.

Sie die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen

Q Falls Sie den CMOS loschen, wird moglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen
Gehdiuseeingriffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an

f Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-
diesen Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Netzschalter,
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 10)

Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am Gehéuse
entsprechend der nachstehenden

Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

HDLED-
HDLED+ Beachten Sie vor Anschlieen der

Kabel die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die
Abschaltung Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand
befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder
ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehiuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschlieffen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Gehiuseeingriffs- und SPEAKER Bitte verbinden Sie
Lautsprecher-Stiftleiste DUJ’W TY Gehiauseeingriffsvorrichtung und
(7-polig, SPK_CI1) v | den Gehduselautsprecher mit
(siehe S. 1, Nr. 11) [ olojo dieser Stiftleiste.

I

SIGNAL |
GND
DUMMY
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Serial-ATA-III-Anschliisse

Diese vier SATA-III-Anschliisse

o = -
Winkel rechts: gl gl unterstiitzen SATA-Datenkabel
(SATA3_0: % = 3:) fiir interne Speichergerite mit
siehe S. 1, Nr. 8) (obere) N, o, einer Datentibertragungs-
(SATA3_1: g g geschwindigkeit bis 6,0 Gb/s.
siehe S. 1, Nr. 8) (untere) 5) = = c</()
(SATA3_2:
siehe S. 1, Nr. 9) (obere)
(SATA3_3:
siehe S. 1, Nr. 9) (untere)
SATA-Netzanschluss Bitte verbinden Sie diesen
(SATA_POW1) Anschluss mit dem Netzteil,
(siehe S. 1, Nr. 17) wenn drei Grafikkarten an
diesem Motherboard installiert
sind.
USB 2.0-Stiftleiste USB_PWR Es gibt eine Stiftleiste an diesem

(9-polig, USB_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 14)

P-
USB_PWR

Motherboard. Diese USB
2.0-Stiftleiste unterstiitzt zwei

Ports.

USB 3.2 Genl-Stiftleiste
(19-polig, USB3_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 13)

IntA_P_D+
InfA_P_D.

IntA_P_SSTX+
InfA_P_SSTX-
GND

INA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX-
Vbis

e s n e

D

Vbus
IntA_P_SSRX-
InfA_P_SSRX+

D

GN|
IntA_P_SSTX
IntA_P_SSTX+
ND

IntA_P_D-

IntA_P_D+

Es gibt eine Stiftleiste an diesem
Motherboard. Diese USB-3.2-
Genl-Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.

38



Q270 Pro BTC+

Audiostiftleiste GNEREASA% ces Diese Stiftleiste dient dem

Frontblende
(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 19)

Anschlielen von Audiogeriten

an der Frontblende.

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu
jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Thres Systems die Anweisungen
in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.

C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes
Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,,Recording Volume
(Aufnahmelautstirke) an.

Gehiuseliifteranschliisse 1 GND Bitte verbinden Sie das
(4-polig, CHA_FAN1) i :I z:{ivj AN_SPEED Liifterkabel mit dem
(siehe S. 1, Nr. 7) 4 FAN_SPEED_CONTROL T jifteranschluss; der

GND schwarze Draht gehort zum
(4-polig, CHA_FAN2) ! zch A_FAN_SPEED Erdungskontakt.
(siehe S. 1, Nr. 20) FAN_SPEED_CONTROL

&)

12 3 4

CPU-Liifteranschluss FAN_SPEED_CONTROL Dieses Motherboard bietet einen

(4-polig, CPU_FAN1) CPU*FAN;]SZEED 4-poligen CPU-Liifteranschluss

(siehe S. 1, Nr. 2) GND (lautloser Liifter). Falls Sie
einen 3-poligen CPU-Liifter
L2 anschlieflen mochten, verbinden

Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.
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ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 6)

Dieses Motherboard bietet einen
24-poligen ATX-Netzanschluss.
Bitte schliefSen Sie es zur Nutzung
eines 20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kontakt

13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet

einen 8-poligen ATX-12-V-
Netzanschluss. Bitte schlieflen Sie
es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

PCle-Netzanschliisse
(4-polig, PCIE_PWR1)
(siehe S. 1, Nr. 21)
(4-polig, PCIE_PWR?2)
(siehe S. 1, Nr. 18)

DETECT +12V

GND

Bitte verbinden Sie diese
Anschliisse mit dem Netzteil,
wenn drei Grafikkarten an
diesem Motherboard installiert
sind. Bitte beachten Sie fiir
Installationsanweisungen zum
PCle-Stromanschluss Seite 23.

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 16)

Diese COM1-Stiftleiste
unterstiitzt ein Modul fiir serielle
Ports.

TPM-Stiftleiste
(17-polig, TPMS1)
(siehe S. 1, Nr. 15)
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SERIRQ #
S_PWRDWN #

LAD1

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

ano

Dieser Anschluss unterstiitzt das
Trusted Platform Module- (TPM)
System, das Schliissel, digitale
Zertifikate, Kennworter und Da-
ten sicher aufbewahren kann. Ein
TPM-System hilft zudem bei der
Starkung der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen und
gewihrleistet die Plattforminteg-

ritdt.



1.5 Intelligente Taste

Q270 Pro BTC+

Das Motherboard hat zwei intelligente Taste: Ein-/Austaste und Reset-Taste.

Ein-/Austaste
(PWRBTNI1)
(siehe S. 1, Nr. 4)

Mit der Ein-/Austaste kann der
Benutzer das System schnell ein-/

abschalten.

Reset-Taste
(RSTBTN1)
(siehe S. 1, Nr. 5)

Der Reset-Taste ermoglicht das
schnelle Riicksetzen des Systems.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock Q270 Pro BTC+, une carte
meére fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidele a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte meére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
Q document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent document,

la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable.

Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte meére, veuillez visiter notre site

Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes

VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock.

Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

e Carte mére ASRock Q270 Pro BTC+ (facteur de forme ATX)
¢ Guide d’installation rapide ASRock Q270 Pro BTC+

e CD dassistance ASRock Q270 Pro BTC+

e 2 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

e 1 xvis pour socket M.2 (Optionnel)

¢ 1x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme e Facteur de forme ATX
¢ Conception a condensateurs solides

eme eme

Processeur * Prend en charge les 7" et 6
Core™ i5/i3/Pentium®/Celeron® (Socket 1151)

¢ Prend en charge les unités centrales jusqu’a 91W

Générations de processeurs Intel”

¢ Digi Power design
¢ Alimentation a 6 phases

¢ Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0

Chipset e Intel® Q270

e Prend en charge Intel® vPro™

Technology

¢ Prend en charge Intel® Active Management Technology 11,6
* Intel® vPro™ Technology et Intel® Active Management Technology
11,6 peuvent étre pris en charge uniquement avec la famille de

™ ™
processeurs Intel® Core ™ vPro

Mémoire ¢ Technologie mémoire double canal DDR4
¢ 2 x fentes DIMM DDR4
¢ Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2400/2133*
* La 7°™ Génération de CPU Intel® prend en charge DDR4 jusqu'a
2400 ; la 6°™ Génération de CPU Intel® prend en charge DDR4 jusqu'a
2133.
¢ Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne
en mode non-ECC)
o Capacité max. de la mémoire systéme : 32GB
¢ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
¢ Contacts dorés 15y sur fentes DIMM

Fente ¢ 1x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 : mode x16)*
d’expansion  * Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
¢ 12 x fentes PCI Express 3.0 x1

Graphiques ¢ La technologie Intel° HD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un controéleur graphique.

e Prend en charge la technologie HDMI 1.4 avec résolution maximale
de 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
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Audio

Réseau

Connectique
du panneau
arriére

Stockage

RAID

Connecteur

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port
HDMI 1.4 (un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP 1.4 via port HDMI 1.4

Prend en charge la lecture Blu-ray (BD) Full HD 1080p via port
HDMI 1.4

Audio 7.1 CH HD (Codec audio Realtek ALC897)
Prend en charge la protection contre les surtensions

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel® 1219V

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

1 x port souris PS/2

1 x port clavier PS/2

1 x port HDMI

4 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)
2 x ports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone

4 x connecteur SATA3 6,0 Go/s
1 x socket M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2 SATA3
6,0 Go/s type 2260/2280 touche M

Prend en charge RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID 10 pour les
périphériques de stockage SATA

1 x embase de panneau systéeme

1 x embase TPM

1 x embase pour port COM

1 x prise LED d’alimentation et emplacement sur chassis
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Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

Systéme
d’exploitation

¢ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
e 2 x connecteurs pour ventilateur du chassis (4 broches) (contréle de
vitesse de ventilateur intelligent)
* Le connecteur pour ventilateur de chéssis prend en charge un
ventilateur de chéssis d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
¢ 1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches
e 1 x connecteur d’alimentation 12V 8 broches
® 2 x connecteurs d'alimentation PCle
¢ 1 x connecteur d’alimentation SATA
¢ 1 x connecteur audio panneau frontal
¢ 1 x embase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
e 1 xembase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)
¢ 1 x bouton d’alimentation

¢ 1 xbouton de réinitialisation

¢ BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

¢ Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

¢ Compatible SMBIOS 2.7

¢ Réglage de la tension CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1,0 V, VCCIO

o Tachéometre ventilateur processeur/chassis
¢ Ventilateur silencieux processeur/chéssis (réglage automatique
de la vitesse du ventilateur du chéssis d’aprés la température du
processeur)
¢ Controle simultané des vitesses des ventilateurs processeur/chassis
e Détection CHASSIS OUVERT
¢ Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU

Vcore

o Microsoft® Windows® 10 64 bits (Pour la 7°™ Génération de CPU
Intel®)

¢ Microsoft” Windows® 10 64 bits / 8.1 64 bits / 7 32 bits / 7 64 bits
(Pour la 6™ Génération de CPU Intel®)

* Pour installer Windows® 7, un disque d'installation modifié avec les

pilotes xHCI intégrés au fichier ISO est requis. Reportez-vous a la page

28 pour des instructions plus détaillées.

* Pour le pilote mis a jour pour Windows® 10, veuillez visiter le site

Web d'ASRock pour plus de détails : http://www.asrock.com

0 Pro BTC+
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Certifications * FCC,CE

¢ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com
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Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des
modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et lutilisation
doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée
quer des d 1ges aux comp ts et aux périphériques du

par ces pratiques, voire pr
systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus

pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS

(CLRMOSI) Cavalier (jumper) a
(voir p.1, No. 12) 2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les paramétres du
systéme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immeédiatement aprés avoir mis  jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le
systéme, puis Iéteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les
paramétres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en
cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une
fois les données CMOS effacées.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS

A de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur
ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mére.

Embase du panneau systeme
(PANNEAUT1 a9 broches)
(voir p.1, No. 10)

HDLED-
HDLED+

Branchez le bouton de mise

en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin détat
du systéme présents sur le chéssis
sur cette embase en respectant

la configuration des broches
illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant
de brancher les cables.

pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer

Q PWRBTN (bouton d'alimentation):

la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):
pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez
sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de

dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :
pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode

veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisation,
LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le
module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase, veillez a parfaitement faire
correspondre les fils et les broches.

(SPK_CI1 a 7 broches)

Prise LED d’alimentation et SPEAKER Veuillez brancher I'emplacement
A DUMMY o
emplacement sur chassis DUMMY sur le chéssis et le haut-parleur
+5V | -
} du chassis sur ce connecteur.
(voir p.1, No. 11) [ olo[o
I
SIGNAL |
GND

DUMMY
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Connecteurs Serial ATA3 Ces quatre connecteurs SATA3

o [ -

Angle droit: gl I- |- gl sont compatibles avec les cables

(SATA3_0: % = =] % de données SATA pour les

voir p.1, No. 8) (Supérieur) N ©, appareils de stockage internes

(SATA3_1: E I- |- g avec un taux de transfert maximal

voir p.1, No. 8) (Inférieur) % =] |=] 5) de 6,0 Go/s.

(SATA3_2:

voir p.1, No. 9) (Supérieur)

(SATA3_3:

voir p.1, No. 9) (Inférieur)

Connecteur SATA Veuillez brancher ce connecteur a

(SATA_POW1) l'alimentation électrique lorsque

(voir p.1, No. 17) trois cartes graphiques sont
installées sur cette carte meére.

Embase USB 2.0 use_PWR Cette carte mére comprend un

(USB_5_6 a 9 broches) connecteur. Cette embase USB

(voir p.1, No. 14) 2.0 peut prendre en charge deux

1 ports.
USBP_-PWR
Embase USB 3.2 Genl Intap D Cette carte mere comprend un
GND
(USB3_3_4 a 19 broches) niAPssixe connecteur. Cette embase USB
GND

IntA_P_SSRX+

(voir p.1, No. 13) 3.2 Genl peut prendre en charge

deux ports.

IntA_P_SSRX+
D

InfA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
ND

IntA_P_D-

\bIniA_P_D+

49



50

Embase audio du panneau
frontal

(HD_AUDIOL1 a 9 broches)
(voir p.1, No. 19)

E

ND
PRESENCE#
MIC_RET

Cette embase sert au
branchement des appareils audio

au panneau audio frontal.

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),
mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner

correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel

du chassis pour installer votre systéme.
2. Sivous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du

panneau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est

inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de controle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du ventilateur
du chéssis

(CHA_FANTI a 4 broches)
(voir p.1, No. 7)

(CHA_FAN?2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 20)

1 GND

2 :I +12V

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

GND

+12V

CHA_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

O

12 3 4

Veuillez brancher les cables du
ventilateur sur le connecteur du
ventilateur, puis reliez le fil noir a

la broche de mise a terre.

Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FANI a 4 broches)
(voir p.1, No. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1.2 3 4

Cette carte mére est dotée d'un
connecteur pour ventilateur

de processeur (Quiet Fan) a

4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la broche 1-3.




Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 6)

Cette carte mére est dotée d'un
connecteur d’alimentation

ATX a 24 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a 20
broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 13.

Connecteur d’alimentation

Cette carte mere est dotée d'un

jm
ATX 12V L0010 connecteur d’alimentation ATX
(ATX12V1 a 8 broches) CJOJied 12V a 8 broches. Pour utiliser
(voir p.1, No. 1) ¢ ! une alimentation ATX a 4
broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.
Connecteurs d’alimentation DETECT +12V Veuillez brancher ces connecteurs
PCle eND

(PCIE_PWRI a 4 broches)
(voir p.1, No. 21)
(PCIE_PWR?2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 18)

a l'alimentation électrique
lorsque trois cartes graphiques
sont installées sur cette carte
meére. Veuillez consulter le Guide
d'installation des connecteurs
d'alimentation PCIe en page 23.

Embase pour port série
(COM1 a 9 broches)
(voir p.1, No. 16)

Cette embase COM1 prend en
charge un module de port série.

Embase TPM
(TPMS1 a 17 broches)
(voir p.1, No. 15)

GND

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

LAD1

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

ans

Ce connecteur prend en charge
un module TPM (Trusted
Platform Module - Module de
plateforme sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés, certificats
numériques, mots de passe et
données en toute sécurité. Le
systtme TPM permet également
de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver
lintégrité de la plateforme.

Q270 Pro BTC+
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1.5 Boutons intelligent

La carte meére dispose de deux boutons intelligents : Bouton d'alimentation et bouton de

réinitialisation.

Bouton d'alimentation
(PWRBTN1)
(voir p.1, No. 4)

Le bouton d'alimentation permet
aux utilisateurs d’allumer/éteindre

le systéme rapidement.

Bouton de réinitialisation
(RSTBTN1)
(voir p.1, No. 5)

Le bouton de réinitialisation
permet aux utilisateurs de
réinitialiser le systéme rapidement.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock Q270 Pro BTC+, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre
offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di

offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

Q contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in
uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA piil recenti e di supporto di CPU anche sul sito
Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre ASRock Q270 Pro BTC+ (Form Factor ATX)
¢ Guida all'installazione rapida di ASRock Q270 Pro BTC+

e CD di supporto ASRock Q270 Pro BTC+

e 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

e 1 xviti per Socket M.2 (opzionali)

¢ 1 x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Grafica
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Fattore di forma ATX
Design condensatore solido

Supporta processori Intel” Core" 15/i3/Pentium®/Celeron® di 7 e
6" generazione (Socket 1151)

Supporto di CPU fino a 91W

Digi Power design

Potenza a 6 fasi

Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® Q270
Supporta la tecnologia Intel” vPro™
Supporta la tecnologia Intel® Active Management 11,6

* Tecnologia Intel” vPro™ e tecnologia Intel® Active Management

11,6 possono essere supportati solo con la famiglia di processori Intel®

Core™ vPro™

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel
2 x alloggi DIMM DDR4
Supporto di memoria DDR4 2400/2133 non-ECC, un-buffered*

* 7" Gen Intel® CPU supporta DDR4 fino a 2400; 6" Gen Intel° CPU
supporta DDR4 fino a 2133.

Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in modalita
non ECC)

Capacitd max. della memoria di sistema: 32 GB

Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

Contatti doro 15y negli alloggi DIMM

1 x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2: modalita x16)*

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

12 x alloggi PCI Express 3.0 x1

La videografica integrata della scheda video HD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

Supporta HDMI 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz
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e Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4
(& necessario un monitor compatibile HDMI)

e Supporta HDCP 1.4 con porta HDMI 1.4

e Supporto di riproduzione Full HD 1080p Blu-ray (BD) con la porta
HDMI 1.4

Audio e Audio HD 7.1 CH (codec audio Realtek ALC897)
e Supporta protezione da sovratensione

LAN ¢ LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
¢ Giga PHY Intel® 1219V
¢ Supporto WOL (Wake-On-LAN)
¢ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
* Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Supporto PXE

1/0 pannello ¢ 1 x porta mouse PS/2
posteriore ¢ 1 x porta tastiera PS/2
e 1xporta HDMI
e 4 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
e 2x porte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)
¢ 1 xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
¢ Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

Archiviazione ¢ 4 x Connettori SATA3 6,0 Gb/s
e 1xM.2 Socket (M2_1), supporta un modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s
tipo M Key 2260/2280

RAID ¢ Mendukung RAID 0, RAID 1, RAID 5 dan RAID 10 untuk
perangkat penyimpanan SATA

Connettore ¢ 1 x Connettore pannello frontale
¢ 1x connettore TPM
¢ 1 x connettore porta COM

¢ 1x collegamento altoparlante e intrusione telaio
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BIOS

Hardware
Monitor

SO
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¢ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadilA (12 W).
® 2 x connettori ventola telaio (4 pin) (Controllo intelligente della
velocita della ventola)
* 11 connettore ventola telaio supporta ventole telaio con potenza
massimadilA (12 W).
¢ 1 x connettore alimentazione ATX 24-pin
¢ 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin
¢ 2 x Connettori alimentazione PCle
¢ 1 x Connettore alimentazione SATA
¢ 1 x connettore audio pannello frontale
¢ 1 x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0) (supporto
protezione da scariche elettrostatiche)
¢ 1 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2 Genl)
(supporto protezione da scariche elettrostatiche)
¢ 1 x Tasto d’alimentazione

¢ 1 x Tasto Ripristino

e AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue

e Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

e Supporto di SMBIOS 2.7

¢ Regolazione tensione CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCIO

o Tachimetro ventola CPU/telaio

¢ Ventola silenziosa CPU/telaio (regolazione automatica velocita in
base alla temperatura della CPU)

e Ventola CPU/telaio con controllo di varie velocita

¢ Rilevamento CASE OPEN

* Monitoraggio tensione: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore

e Microsoft® Windows® 10 64-bit (per 7" Gen Intel® CPU)
e Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
(per 6" Gen Intel® CPU)
* Per installare Windows® 7, € necessario un disco di installazione
modificato con i driver xHCI integrati nel file ISO. Fare riferimento a
pagina 28 per altre istruzioni dettagliate.
* Per il driver aggiornato di Windows® 10, visitare il sito ASRock

all'indirizzo: http://www.asrock.com
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Certificazioni °* FCC,CE

o ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

A

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
regolazione delle imp ioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati
da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del

jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non € posizionato alcun

cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto".

W W

Short Open

Jumper per azzerare la CMOS

(CLRMOSI) .
Jumper a 2 pin
(vedere pag. 1, n. 12)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per
cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo
aver aggiornato il BIOS. Se € necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS,
¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire 'operazione
di azzeramento della CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente
saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il

cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS
"Azzerare stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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—_—

4 Header e connettori su scheda

jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e

f Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare l'interruttore
sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 10)

dell'alimentazione, l'interruttore
di reset e l'indicatore dello stato

del sistema sullo chassis su questo

header secondo la seguente

HDLED-
HDLED+ assegnazione dei pin. Annotare

i pin positivi e negativi prima di
collegare i cavi.

collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile

Q PWRBTN (interruttore di alimentazione):
configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore
di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale
riayvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
¢ acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED & spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione $4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello
anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset,
LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il
modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del
filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.

Collegamento altoparlante SPEAKER Collegare I'intrusione telaio
DUMMY

e intrusione telaio DUMMY | e laltoparlante a questo
(SPK_CI1 a 7 pin) | collegamento.
(vedere pag. 1, n. 11) i[ [o[olo

|

SIGNAL |
GND
DUMMY
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Connettori Serial ATA3

Angolo destroy:
(SATA3_0:

vedere pag. 1, n. 8) (Superiore)

(SATA3_1:

vedere pag. 1, n. 8) (Inferiore)

(SATA3_2:

vedere pag. 1, n. 9) (Superiore)

(SATA3_3:

vedere pag. 1, n. 9) (Inferiore)

I—1]

SATA3_2 SATA3_0
SATA3_3 SATA3_1

I—1]
I—

Questi quattro connettori SATA3
supportano cavi dati SATA

per dispositivi di archiviazione
interna, con una velocita di

trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.

Connettore alimentazione

SATA
(SATA_POW1)
(vedere pag. 1, n.17)

Collegare questo connettore
all'alimentazione quando sulla
scheda madre sono installate tre

schede grafiche.

Connettore USB 2.0
(USB_5_6 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 14)

Su questa scheda madre cé un
connettore. Questo connettore
USB 2.0 puo supportare due

porte.

Header USB 3.2 Genl
(USB3_3_4 a 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 13)

Su questa scheda madre c& un
connettore. Questa basetta USB
3.2 Genl puo supportare due

porte.
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Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIO1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

GND
Preserces Questo header serve a collegare
i dispositivi audio al pannello

audio anteriore.

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo
chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti

nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.
2. Sesi utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore
seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di

controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola telaio
(CHA_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1,n.7)

(CHA_FAN2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

GND Collegare il cavo della ventola
+12v
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

al connettore della ventola e far

W
—T

corrispondere il filo nero al pin di

GND terra.
+12V
CHA_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

Connettore ventola CPU
(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED .
Y di un connettore per la ventola
GND della CPU (Ventola silenziosa)

a4 pin. Se si decide di collegare

Questa scheda madre ¢ dotata

tea una ventola della CPU a 3 pin,

collegarla al pin 1-3.
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Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il

pin 13.

Connettore di alimentazione

Questa scheda madre ¢ dotata di

iul
ATX da12V LIO0] un connettore di alimentazione
(ATX12V1 a 8 pin) ADDDD1 ATX da 12 V a 8 pin. Per
(vedere pag. 1,n. 1) utilizzare un'alimentazione ATX
a4 pin, collegarla lungo il pin 1 e
il pin 5.
Connettori alimentazione DETECT +12V Collegare questi connettori
PCle GND

(PCIE_PWRI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)
(4-pin PCIE_PWR?2)
(vedere pag. 1, n. 18)

all'alimentazione quando sulla
scheda madre sono installate tre
schede grafiche. Fare riferimento
a pagina 23 per la guida
Il'installazione del connettore

d'alimentazione PCle.

Header porta seriale
(COM1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 16)

Questo header COM1 supporta
un modulo di porta seriale.

Header TPM
(TPMS1 a 17 pin)
(vedere pag. 1, n. 15)
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GND

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

anos

Questo connettore supporta il
sistema Trusted Platform Module
(TPM), che puo archiviare in
modo sicuro chiavi, certificati
digitali, password e dati. Un
sistema TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della rete,
di proteggere identita digitali

e di garantire l'integrita della
piattaforma.



1.5 Tasto Smart

Q270 Pro BTC+

La scheda madre ¢ dotata di due tasto smart: Tasto di alimentazione e di ripristino.

Tasto d’alimentazione
(PWRBTNI1)
(vedere pag. 1, n. 4)

1l tasto d’alimentazione
consente di accendere/spegnere

rapidamente il sistema.

Tasto di ripristino
(RSTBTN1)
(vedere pag. 1, n. 5)

11 tasto di ripristino consente
di ripristinare rapidamente il
sistema.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock Q270 Pro BTC+, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un

diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el
Q contenido que aparece en esta documentacién estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta

placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que esté

utilizando. Podrd encontrar las tiltimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la

CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

e Placa base ASRock Q270 Pro BTC+ (factor de forma ATX)
¢ Guia de instalacién rdpida de ASRock Q270 Pro BTC+

e CD de soporte de ASRock Q270 Pro BTC+

e 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

¢ 1 x tornillo para socket M.2 (Opcional)

e 1 xescudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma e Factor de forma ATX
¢ Disefio de condensador sélido

CPU o Admite la familia de procesadores Intel® Core"™ i5/i3/Pentium®/
Celeron® (zocalo 1151) de la 7y 6" generacion
e Admite CPU de hasta 91 W.
¢ Digi Power design
* Diseno de 6 fases de alimentacion

¢ Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Conjunto de e Intel® Q270
chips o Compatible con la tecnologia vPro™ de Intel”®
¢ Compatible con la Tecnologia Active Management 11,6 de Intel®
* La Tecnologfa vPro™ de Intel® y la Tecnologia Active Management
11,6 de Intel® pueden ser compatibles inicamente con la familia de
procesadores vPro™ de Intel® Core™

Memoria ¢ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal
e 2xranuras DIMM DDR4
e Admite memoria DDR4 2400/2133 no ECC, sin bufer*
* CPU Intel® de 7° generacién compatible con DDR4 de hasta 2400;
CPU Intel® de 6° generacion compatible con DDR4 de hasta 2133.
e Admite mddulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en
modo no ECC)
¢ Capacidad maxima de memoria del sistema: 32GB
e Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0
¢ Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

Ranura de e 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2: modo x16)*
expansion * Admite unidad de estado solido de NVMe como disco de arranque
e 12 x Ranuras PCI Express 3.0 x1

Graficos e Intel® HD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles unicamente con procesadores con GPU integrado.
¢ Admite la tecnologia HDMI 1.4 con una resolucién maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz
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Audio

LAN

E/S en panel
posterior

Almacena-
miento

RAID

Conector
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Admite Sincronizacion automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI 1.4 (se necesita un monitor compatible con HDMI)
Admite HDCP 1.4 con puerto HDMI 1.4

Compatible con reproduccién Blu-ray (BD) Full HD de 1080p con
puerto HDMI 1.4

7.1 Audio CH HD (Cédec de audio Realtek ALC897)
Admite proteccién contra sobretensiones

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccién contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x Puerto de ratén PS/2

1 x Puerto de teclado PS/2

1 x Puerto HDMI

4 x Puertos USB 2.0 (admite proteccién contra descargas
electrostdticas)

2 x Puertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostdticas)

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)

Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono

4 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s
1 x Zdcalo M.2 (M2_1), admite el médulo SATA3 6,0 Gb/s M.2 de
tipo 2260/2280 con clave M

Admite RAID 0, RAID 1, RAID 5y RAID 10 para dispositivos de

almacenamiento SATA

1 x Base de conexiones en el panel del sistema

1 x Conector TPM

1 x Base de conexiones de puerto COM

1 x Cabezal de intrusion de chasis y de altavoces
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Funcion de la
BIOS

Monitor de
hardware

SO

¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
¢ 2 x Conectores (4 contactos) para el ventilador del chasis (control
de velocidad de ventilador inteligente)
* El conector para ventilador del chasis admite el ventilador del chasis
con una potencia de ventilador maxima de 1 A (12 W).
e 1 x Conector de alimentacién ATX de 24 contactos
¢ 1 x Conector de alimentacién de 12V de 8 contactos
e 2 x Conectores de alimentacién PCle
e 1x Conector de alimentacién SATA
¢ 1 x Conector de audio en el panel frontal
¢ 1 x Base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostéticas)
¢ 1 x Base de conexiones USB 3.2 Genl (Admite 2 puertos USB 3.2
Genl) (Admite proteccién contra descargas electrostaticas)
¢ 1x Botén de alimentacién

¢ 1 x Botdén Restablecer

o BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingiie

¢ Eventos de reactivaciéon compatibles con ACPI 6.0

¢ Admite SMBIOS 2.7

¢ Multi-ajuste de voltaje de CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1,0 V,
VCCIO

o Tacémetro del ventilador de la CPU/Chasis

* CPU/Chasis Ventilador silencioso (Ajuste automatico de velocidad
del ventilador del chasis por temperatura de la CPU)

o Control multivelocidad del ventilador de la CPU/Chasis

e Deteccion de CARCASA ABIERTA

* Supervision del voltaje: +12 V, +5V, +3,3 V, Vcore de CPU

¢ Microsoft® Windows® 10 64 bits (para CPU Intel® de la 7%)

* Microsoft® Windows® 10 64 bits / 8.1 64 bits / 7 32 bits / 7 64 bits
(para CPU Intel® de la 6" generacion)

* Para instalar el sistema operativo Windows® 7, se necesita un disco

de instalaciéon modificado con los controladores xHCI empaquetados

en el archivo ISO. Consulte la pagina 28 para obtener informacién mas

detallada.

* Para obtener el controlador actualizado para Windows® 10, visite el

sitio Web desde ASRock para obtener detalles: http://www.asrock.com

0 Pro BTC+
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Certificaciones ¢ FCCyCE
* Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién

preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,
A incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando
: de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la

las herr

estabilidad del sistema e, incluso, daniar los comp tes y dispositivos del si Esta
operacién se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos.
No i inguna resp bilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca
en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el
puente queda “Abierto”

W W

Short Open

Puente de borrado de CMOS

(CLRMOSI) Puente de

(consulte la pag. 1, n° 12) 2 contactos

CLRMOSTI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parametros
del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador y desenchufe
el cable de alimentacion de la toma de alimentacion. Después de esperar 15 segundos,
utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRMOSI durante 5 segundos.
Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita
borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y,
a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta
que la contraseiia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado serdn eliminados
Unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente después de
borrar el CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcién del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
A estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores danard

de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del sistema PLED® Conecte el interruptor de

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pdg. 1, n° 10)

EF?V_VgﬁBN# alimentacion, restablezca el
interruptor y el indicador del
estado del sistema del chasis a los
valores de este cabezal, segtin los

HDLED- valores asignados a los contactos
HDLED+

como se indica a continuacion.
Cercidrese de cudles son los
contactos positivos y los negativos
antes de conectar los cables.

Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la

Q PWRBTN (Interruptor de alimentacion):
forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga

cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un modulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacién, interruptor de reseteo,
indicador LED de alimentacidn, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc.
Cuando conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las
asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.

Cabezal de intrusion de SPEAKER Conecte la intrusion de chasis y
. DUMMY
chasis y de altavoces DUMMY
(SPK_CI1 de 7 contactos) v |

(consulte la pag. 1, n° 11)

el altavoz del chasis a este cabezal.

o
] lelle)(e)

| |
SIGNAL
GND

DUMMY




Conectores Serie ATA3 Sy - Estos cuatro conectores SATA3
Angulo recto: g I- |- g son compatibles con cables de
(SATA3_0: % = =] % datos SATA para dispositivos de
consulte la pag.1, n° 8) N ©, almacenamiento interno con una
(Superior) E I- |- g velocidad de transferencia de
(SATA3_1: % =] =] 5) datos de hasta 6,0 Gb/s.

consulte la pag.1, n° 8)

(Inferior)

(SATA3_2:

consulte la pag.1,n° 9)

(Superior)

(SATA3_3:

consulte la pag.1,n° 9)

(Inferior)

Conector de alimentacion Enchufe este conector a la fuente
SATA de alimentacién cuando haya
(SATA_POW1) instaladas tres tarjetas graficas en
(consulte la pag. 1, n° 17) esta placa base.

Cabezal USB 2.0 Use_PWR Esta placa base tiene otra base

(USB_5_6 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 14)

de conexiones. Cada base de

conexiones USB 2.0 admite dos

1 puertos.
P-
USB_PWR
Cabezal USB 3.2 Genl Ao Esta placa base tiene otra base
GND
(USB3_3_4 de 19 contactos) e fé’if é:v;— de conexiones. Esta base de
(consulte la pag. 1, n° 13) fieass conexiones USB 3.2 Genl admite
B o) ‘ | dos puertos.
ofofo
[ Vous
IntA_P_SSRX-
\EQA,P,SSRX‘

D

Gl
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+

ND

IntA_P_D-
IntA_P_D+

Q270 Pro BTC+
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Cabezal de audio del panel
frontal

(HD_AUDIOL1 de

9 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 19)

E

ND
PRESENCE#
MIC_RET

Este cabezal se utiliza para
conectar dispositivos de audio al

panel de audio frontal.

1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA

para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro

manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coloquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es

necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “Micrdfono frontal” en el panel de

control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion”.

Conectores para el
ventilador del chasis
(CHA_FANI1 de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n°7)

(CHA_FAN2 de
4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 20)

GND
:I +12V

CHA_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

o

GND
+12V
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

Conecte el cable del ventilador
al conector del ventilador y haga
coincidir el cable negro con el pin

de conexidn a tierra.

Conector del ventilador de
la CPU

(CPU_FANI de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

12 3 4

Esta placa base contiene

un conector de ventilador
(ventilador silencioso) de CPU

de 4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de CPU de
3 contactos, conéctelo al contacto
1-3.




Conector de alimentacién ATX
(ATXPWRI de 24 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 6)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentaciéon ATX
de 20 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacién
ATX de 12V
(ATX12V1 de 8 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX de
12V y 8 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacién ATX
de 4 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 5.

Conectores de alimentacion
PCle

(PCIE_PWRI de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 21)
(PCIE_PWR?2 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 18)

DETECT +12V

GND

Enchufe estos conectores a la
fuente de alimentacién cuando
haya instaladas tres tarjetas
graficas en esta placa base.
Consulte la pagina 23 para la guia
de instalacién del conector de

alimentacion PCle.

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 16)

Este cabezal COM1 admite un
modulo de puerto serie.

Cabezal TPM
(TPMSI1 de 17 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 15)

GND

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

+3V

LAD1

PCIRST #

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

anos

Este conector es compatible con
el sistema Médulo de Plataforma
Segura (TPM, en inglés), que
puede almacenar de forma segura
claves, certificados digitales,
contrasefias y datos. Un sistema
TPM también ayuda a aumentar
la seguridad en la red, protege las
identidades digitales y garantiza
la integridad de la plataforma.

Q270 Pro BTC+
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1.5 Botdn inteligente

La placa base contiene dos boton inteligentes: Boton Alimentacién y Restablecer.

Boton Alimentacion
(PWRBTN1)
(consulte la pag. 1, n° 4)

El botén Alimentacion permite
a los usuarios encender y apagar

rapidamente el sistema.

Botdn Restablecer
(RSTBTN1)
(consulte la pag. 1, n° 5)

El botén Restablecer permite a los
usuarios restablecer rapidamente
el sistema.
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1 BBepeHue

Brrarofapum Bac 3a nprobpeTeHne HafieXXHOI MatepuHCKoit wratsl ASRock Q270 Pro BTC+,
BBIITYCKAeMOI1 IOJ} IIOCTOSAHHBIM CTPOTYMM KOHTporieM Kommanuy ASRock. Ota MaTepuHckas
I1aTa 06ecrieunBaeT BeMKOMEIHYIO TPOM3BOIUTEIBHOCTD ¥ OT/INYACTCS HAZIeKHO
KOHCTPYKI[¥eil B COOTBETCTBUY C TpeboBaHMAMY KoMmmaHuy ASRock B oTHOMIEHNN

Ka4yecCcTBa U JOITOBEYHOCTN.

o npuuute 06HO6NCHUS XAPAKMEPUCINUK CUCTNEMHOTL NAAMIbL U NPOZPAMMHO20
obecneuenus BIOS codepiucumoe Hacmosuieii 00KymMeHmau moxem Ovimy usmeHeHo 6e3

npedsapumensozo yeedomnenus. IIpu usmeHenuu cooepicumozo Hacmoaue2o 00KymeHma
€20 00H067IeHHAs 6epcus Gydem docmynHa Ha eeb-caiime ASRock 6e3 npedeapumensHozo
yeedomnerust. ITpu Heo6x00UMOCMU MeXHUHeCKOI NO00ePHCKU, CBAZAHHOL C MAMEPUHCKOTL
naamotl, nocemume 6e6-caiim u Hatidume Ha Hem UHHOPMALUI0 0 MOOENIU UCHOLIYEMOTL
samu mamepurckoii naameol. Ha se6-caiime ASRock maxace MoxcHO HATlmu camolil noC1eOHUiL
nepeuers nodoepucusaemvix VGA-xapm u I]I1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KomnnekT nocTtaBKu

e Cucremnas mara ASRock Q270 Pro BTC+ (popm-dakrop ATX)

* Kparkoe pyxoBogcTBo 1o ycranoske ASRock Q270 Pro BTC+

o JTuck ¢ ITO g ASRock Q270 Pro BTC+

e 2 kabesns nepenaun fanubix Serial ATA (SATA) (mpuobpeTarorcs OTeNbHO)
e 1 x BunTt 151 raesga M.2 (Ipro6peTaoTcst OTAeNbHO)

e ] 5KpaH IaHenu C IOpTaMy BBOIa-BbIBOZIA
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1.2 TexHNYeCKmne XxapakTepucTuKku

Mnatdopma e ®opm-Pakrop ATX

e (Cxema Ha OCHOBE TBEPAOTENbHDIX KOHAEHCATOPOB

un e TloppepxuBatotcs mporeccopst Intel® Core™ i5/i3/Pentium®/
Celeron® (pasbem 1151) 7-10 1 6-T0 TOKOJIEHMIL.
¢ Jlopnepxusarorca LTI monHOCTDBIO O 91 BT.
¢ Digi Power design
e Cucrema nutaHus 6

e Tloppepxusaercs texHonorus Intel® Turbo Boost 2.0

Yuncer e Intel® Q270
¢ Ilogmepixxa TexHomoruu Intel® vPro™
* Tloppepyxka TexHonmoruu Intel® Active Management 11,6
* Tlomepyxa Texuonmornit Intel® vPro™ u Intel® Active Management
11,6 JOCTYTIHa TOTIHKO ISt IPOIleccopoB cemeiictsa Intel® Core™

vPro™

Mamatb ¢ JIByxkaHanbHas mamATh DDR4
e 2 xrHe3ga DDR4 DIMM
 TloamepxuBaTcsa MOxym HeOydepusoBanHoil mamsaTu DDR4
2400/2133 6e3 ECC.*
* IIIT Intel® 7-ro mokoneHus noppepxusatot mamsars DDR4 ¢
gacroToit o 2400 MI1y; 1T Intel® 6-ro mOKO/IEHNS IIOAKEP)KUBAKOT
namsaTb DDR4 ¢ yactoroii go 2133 MIi1.
o Tloppneprxka mopyeit mamsitii ECC UDIMM (pa6ota B pexxume,
ormmarom or ECC)
o Makcnmanbhbiii 06bem O3Y: 32 T'b
o Tlopmepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

e Tlosonouennspie (15 MKM) KOHTaKTbI cioToB DIMM

Cnotbl * 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE2: pexxum x16)*
pacuwmpeHua * IloxgepxuBaoTcs B KadecTBe 3arpy304HbIx SSD-auckn tnma NVMe
® 12 cnora PCI Express 3.0 x1

Fpaduueckaa © Bcrpoennsiit Bugeoamantep Intel® HD Graphics 1 BIX0zbt
noacmcrema VGA noppep>xnBaroTcs TonbKo mpu ucnonbzosanuu LI co
BCTPOEHHBIMM IpapyuecKIMI IIPOLIECCOPAMIL.
e [loppepsxuBaercas HDMI 1.4 ¢ MakcCUMaIbHBIM pa3pelieHneM 10
4K x 2K (4096x2160) ripu gyacrore o6HOBIeHMs 24 [11 (38402160
mipu 30 Ir)
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o TloppepxxuBarorcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/user),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) uepes nopr HDMI 1.4
(Tpebyercs coorercrBytouit HDMI-MoHMUTOp)

e TloppepsxuBaercsas HDCP 1.4 yepes moptr HDMI 1.4

¢ Tloppeprxxa BociponsBeenus Full HD 1080p Blu-ray (BD) uepes
noptr HDMI 1.4

3ByK ® 7.1-KaHa/IbHbIiT 3BYK BBICOKOIT ueTKOCTH (aypmoxoziek Realtek
ALC897)

e 3amuTa OT NeperajoB HAPsHKEHNS B 37IEKTPUYECKOIN CeTn

LAN * Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6wut/c
¢ Giga PHY Intel® 1219V
o Tlopmepxusaercs npobyxaenue mo JIBC
e MonHnesanmTa 1 3alUTa OT 3EKTPOCTATIIECKIX Pa3pAIOB
o Tlopmepxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
e [loppepsxuBaercsa PXE

ToinoBble e 1 mopt PS/2 g Mprmm
noptbl BBoAa- ° 1mopt PS/2 s kmasmarypsr
BblBOAA ¢ 1 xnmopr HDMI
e 4 xmopra USB 2.0 (c 3amuTost OT 9/MeKTPOCTATUYECKIX Pa3ps/ioB)
e 2xmoproB USB 3.2 Genl (c 3amuToii OT 97eKTPOCTATHYECKIX
paspsAmoB)
¢ 1 xmopr JIBC RJ-45 ¢ naankaropamu (AktiBHOCTB/ CoefiHeH e
n CKOpOCTb)
¢ Pazpempl HD Audio: muueitnbiit Bxop / dponranpubie AC /

MUKPOGOH

3anomuHalo- * 4 nopra SATA3 6,0 ['6ur/c

wue e 1 cnor M.2 (M2_1), nopaepxxusaerca Mopynb M.2 SATA3 tuma
ycTponcTBa 2260/2280 ¢ x11040M M € IIPOITYCKHOI CIIOCOOHOCTBIO 6,0 T'6uT/C
RAID e Tloppmepxxusaercss RAID 0, RAID 1, RAID 5 u RAID 10 g

3aIIOMIHAIONINX yCTporicTB SATA

Pazbembl ® 1 KO/OfKA [Is1 TOPTOB CYCTEMHOI [TaHeN
e 1 kononka TPM
¢ 1 kxonopka COM-nopra

e 1 KO/MoAKa ¢ pa3beMaM JaTuMKa BCKPBITHA KOPITyca 1 INHAMMKa
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¢ 1 x pazpeM it BeHTIWIsITopa oxaxaenust 1T (4-KOHTaKTHBII)
* PaspeM IpOL[eCCOPHOIO BEHTUIATOPA IIOAAEP>KINBAET BEHTU/IATOP C
noTpe6sieMbIM TOKOM He Goree 1 A (12 Br).
e 2 paszbeMa Jiisl KOPITYCHBIX BEHTIISATOPOB (4-KOHTAKTHBIE)
(cMapT-peryssiTop CKopoCTy BEHTUILITOPA)
* PazpeM KOPITYCHOTO BEHTIIATOPA MOJ/Iep>KIBAET BEHTIUIATOP C
noTpe6seMbIM TOKOM He Goree 1 A (12 Br).
e 1 paszpem muranna ATX, 24-KOHTaKTHBII
e 1 pasbeM nuraHuA 12 B, 8-KOHTaKTHbII
e 2 x Pagpempr nuranus PCle
e 1 x Pagpem nuranmst SATA
e 1 aymuopasbeM LA IIepeHeil TaHe
e 1 komopka USB 2.0 (2 mopra USB 2.0 ¢ 3auuroit ot
9JIEKTPOCTATUYECKIX Pa3psALOB)
¢ 1 komopka USB 3.2 Genl (2 mopra USB 3.2 Genl) (c 3aumroit ot
9JIEKTPOCTATUYECKIX Pa3psALOB)
e | KHOIIKA MUTAHWA

¢ 1 kHOmKa copoca

MapameTpbl e AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopiep>kkoit MHOTOS3bIYHOTO

BIOS rpadudeckoro nnTepdeiica
e Tloppepxka GyHKmit mpobyxaenus mo cranaapry ACPI 6.0
e Tlopnepxka SMBIOS 2.7
e Perymuposka Hanpspxennit LIIT, GT_CPU, DRAM, PCH 1,0B,

VCCIO
KonTtponb ¢ TaxoMeTp BEHTWIATOPA OX/TaK/IeHNA IIpolieccopa / KopIryca
o6opyaoBa- e DBecurymHbI BEHTU/IATOP OX/IAXK/EHMsA MPOLieccopa/Kopiryca
HUA (c aBTOMATIYECKOIT PETYIMPOBKOII CKOPOCTH BpallleHNA B

3aBMCHMOCTH OT TeMIIePaTypbl HarpeBa mporeccopa)

* YmpaBieHre CKOPOCTBIO BPAIlleH)sA BEHTU/IATOPA OX/IaXK/IeHMs
mpoleccopa / Koprryca

o JlaTumk BCKPBITHA KOPITyca

e KoHTponb Hanpsokennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore 111
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OnepauuioH- ¢ Microsoft® Windows® 10 64-paspsianas (gt LIIT Intel® 7-ro
Hble CuCTemMbl TIOKOJIEH )
* Microsoft® Windows® 10 64-paspsinas / 8.1 64-paspsiguas/ 7
32-paspsnHasi/ 7 64-paspsigaas (wost LIT Intel® 6-ro mokonenwst)

* st yeranoBku OC Windows® 7 motpe6yeTcst 13MeHeHHBbIit
YCTAaHOBOYHDIIT UK ¢ apaitBepamu XHCI, ynmakoBaHHbIMU B (aitr
ISO. Bornee nogpo6Hble MHCTPYKIMM [IPEACTABIEHBI Ha CTP. 28.
* Tloppo6Hble cBeieHust 06 o6HOBIeHNN fpaiiBepa w1t Windows® 10

npeycTaB/IeHbl Ha Be6-caiite ASRock:http://www.asrock.com

CepTnduka- e FCC,CE
uma e CosmectnmocTtb ¢ ErP/EuP (Heo6xogum 610K uTaHms,

cooTBeTcTBYOIMI crangapty ErP/EuP)

* C dononHumenvHotl uHgpopmavueil 06 U0enuLU MOIHO 03HAKOMUMbCA HA 8eb-catime: http://www.asrock.com

npumenenue mexnonozuu Untied Overclocking u ucnonv3osanue uHcmpymenmos pazzona
He3aBUCUMbIX NPOU3BOOUMEIell, CONPSIHEH ¢ onpedeneHHbIM puckom. Paseon npoueccopa
MOdHem CHU3UMb CIAGULHOCHTb CUCMEMbL UMY 0ajice NPUBECIU K NOBPENOEHUIO ee
KOMHNOHEHIM08 U ycmpoticme. Paszon npoueccopa ocyuyecmensemcs nonv3osamenem

f Credyem yuumovleéamy, 4mo paseox npoyeccopa, 6Kmo4as usmenenue Hacmpoex BIOS,

Ha cobcmeennbill puck u 3a cobcmeennbiii cuem. Mol He Hecem 0MeemCIMBEHHOCIb 3
603MOKCHYLLL YuepO, 6bI36AHHDILL PA320HOM NPOECCOPa.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIIKI-KOIITadKa
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TIepeMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIYKa «PA3OMKHYTa».

W W

Short Open

ITepembluka cOpoca HACTPOEK

CMOS
(CLRMOS1)
(cm. cTp. 1, Ne 12)

2-KOHTaKTHast

nepeMbIdKa

CLRMOSI ucnionssyercst aist ypanerus faHubix CMOS. Uto6b1 cOpocuts 1 06HYINTD
TTapaMeTpbl CUCTEMbI Ha HaCTpOﬁIKM o yMOTI‘{aHI/IIO, BBIK/TIOUNITE KOMIIPIOTED U M3BJIEKUTE
OTK/TII0UMTE Kabesb MUTaHMsI OT UCTOYHMKA IUTaHuA. Beokaure 15 CEeKYH/J| M HaKUJIHOIA
HIepPeMbIUKOJT 3aMKHITe KOHTAaKThl pazbema CLRMOS] na 5 cexyny. He cOpacbiBaiite
Hactpoitku CMOS cpasy nocne o6nosnenns BIOS. ITpn Heob6xopumMocTyt cOpocuTh
Hactpoitku CMOS cpasy nocne o6HoBeHns BIOS cHavyana nepesarpysure cucremy, a
3aTeM BBIK/TIOUNTE KOMIIbIOTED Iepes copocom HacTpoek CMOS. Yutute, 4To mapoisb,
AaTa, BpeMsa n HpO(bI/ITIb II0/1Ib30BaTe/A 110 yMOII‘{aH]/IIO C6paCbIBaIOTCH TOJIBKO B TOM
crtydae, ecut usBjednb 6arapero CMOS. ITocre copoca nacrpoex CMOS He 3a6ynbre CHATH
HaKI/IJIHyIO HepeMbI‘{Ky.

06HYIUMDb 3aNUCD NPedblyU4e20 0npedesienst BCKPbIMUS KOPNYCca, UCNOonb3ytime napamemp

Q Cépoc nacmpoex CMOS mosicem npusecmu k onpedenieHuo 6ckpuimuio kopnyca. Ymo6ot
O6mynumv cocmosnue BIOS.
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1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCNONOKEHHbIE Ha CUCTEMHON
njnare

HE ycmanasnueaiime Ha smu KomoOKU U pasvembl NepemMbluKu-Konnauku. Yemanoska
ﬂepeMbl%eK-KDllYla‘-tKOB HA 9MU KONIOOKU upasz:eMm Moxem 8vl3sambv Heycmpaﬂumoe
1noepexOenie CUCEMHOLL NLAMbL.

f Pacnonoxcennvle Ha cucmemHoil niame KonooKu U paseemol HE sensiomcs nepemuluKamu.

Konozka cucreMHOI TTaHe PLED+ TTopkmo4nTe PACIIONOKEHHbIE
(9-xonrakTHas, PANEL1)
(cMm. cTp. 1, Ne 10)

Ha KOPITyCe BBIK/TIOYaTeNnb
MUTaHM, KHOIKY Iepe3arpysku
U MHIMKATOP COCTOAHMA
CHCTEMBI K 3TOJ KOTIOfIKE B

COOTBETCTBUM C pacIIpefieieHneM
KOHTAKTOB, IPMBEJIEHHBIM HIDKE.
Ilepen nopxroueHneM Kabeeit
oIIpeyie/uTe MOIOKUTETBHBIN I

HDLED-
HDLED+

OTPI/IHaTe]IbeII/UI KOHTAKTBI.

PWRBTN (xnonka numanus):
Tookniouenue KHONKY NUMAHUS, PACNONIONEHHOL HA nepedHell naxenu Kopnyca. MoxcHo
HACMPOUMb NOPAOOK BLIKIIOUEHUS CUCHEMbL C UCNOIb30BAHUEM KHONKU NUMAHUL.

RESET (knonka nepezazpysxu):

ook nouerue KHONKY nepesazpy3Ku cucmembl, PACHOTIONEHHOTE HA nepedHetl NaHenu KOpyca.
Haxcvmume KHONKY nepesazpysku, umMobvl nepesanycmumb KoMTllﬂOmEP, ec/iu OH 3a8Uc U
HOPMATIbHDLIL 3ANYCK HEBO3MOMHCEH.

PLED (c6emo0uo0Hvtii UHOUKAMOP NUMAHUSA CUCHEMbL):

TooxmioueHue UHOUKAMOPa COCMOAHUA, PACHOTIONEHHO20 HA nepedHell naHeau Kopnyca.
CeemoduodHuLii uHOuKamop 2opum, koz0a cucmema pabomaem. Kozoa cucmema Haxodumcs
6 pescume oscudarnus S1/S3, ceemooduod muzaem. Kozda cucmema HaXo0umcs 6 pexcume
osmcudanus S4 unu evikmiouena (S5), c6emoduod He zopum.

HDLED (c6emo0uodnuviii unouxamop pabomuot j#ecmxozo 0ucka):

Ilodkniouerue c6emodU00H020 UHOUKAIMOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIONEHH020 HA
nepedreti nanenu. Céemoouo0HvLil UHOUKAMOP 20pUm, K020a HecmKuil OUCK BbINONIHAEM
CHUMbIBAHUE UL 3aNUCL OAHHDIX.

Ilepednsst nanens moxcem Gbimb PasHoll HA PasHbLX Koprycax. B ocHoeHom nepeorss naxeny
6K/I0HAEM 6 CeOS KHONKY NUMAHUS, KHONKY nepe3azpy3ki, C6emoduooHblii uHOUKamop
NUMAHU, C6emoOU0OHbLTL UHOUKAMOP PABOMbL HecmKo2o ucka, ounamux u m. 0. ITpu
NOOKI0HeHUY nepedHetl naHenu K dmoti Koo0Ke nPasuIbHo nOOK04ALIme nposoda K

KOHmaxkmam.
Konopxa c paspemamu SPEAKER IIpennasnadena s
DUMMY

JlaTYMKa BCKPBITUA DUMMY TOJK/IIOUEHNA JaTYMKa
KOpITyca 11 AMHAMIKA +8V | BCKPBITHS KOPITyCa I KOPITYCHOTO
(7-xonrakrtHas, SPK_CI1) [e)[e](e](¢) IHAMIUKA.

1
(em. cTp. 1, Ne 11) f |

SIGNAL

GND
DUMMY
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Pasbembr Serial ATA3

OTu yeThIpe pazbeMa

[Ipasbiit yrom: ;I '|-I 2' SATA3 npepHasHa4YeHbI /I

(SATA3_0: g L 5) noakmoyenns kabeneit SATA

cm. cTp. 1, Ne 8) (Bepxuwmit) « - BHYTPEHHIUX 3a[IOMMHAIOLINX

(SATA3_1: 2| I- I- QI YCTPOJCTB JI/IA epelauy JaHHbIX

oM. ctp. 1, Ne 8) (Hrokuuit) '3_1) L[ |L 51) €0 ckopocTbo 110 6,0 ['6ut/c.

(SATA3_2:

oM. cTp. 1, Ne 9) (Bepxumit)

(SATA3_3:

oM. ctp. 1, Ne 9) (Hrokuuit)

Pazpem nurtanua SATA ITOT pasbeM NpefHasHaueH Ji/is

(SATA_POW1) TIOZIK/TIOYEHM S K UCTOYHUKY TOKA

(em. cTp. 1, Ne 17) PV YCTAaHOBKE Ha MaTePUHCKYIO
nnaTy Tpex BI/II[COKapT.

Konopxa USB 2.0 usE_PWR Ha maTepmHCKoIf 1yaTe MMeeTcs

(9-xonTakTHasa, USB_5_6)
(cm. cTp. 1, Ne 14)

OJfHa KO/TOAKa. ITa KOJIOAKA

USB 2.0 MoxeT IOAAep)KIBaTh

7Ba IIOpTA.
b
USB_PWR
Komogku USB 3.2 Genl AR Ha maTepmHCKoIf 17maTe MMeeTcs
GND
(19-xonTtakTHas, USB3_3_4) ‘”?MGSE?&, OfIHa KO/ofKa. ITa KOIOoIKa
i
Tiar_sskxs
(em. cTp. 1, Ne 13) A PSSR USB 3.2 Genl noppepxmnBaeT
| 7ABa IOpTA.
®

D

Vbus
IntA_P_SSRX-
InfA_P_SSRX+

D

GN|
IntA_P_SSTX-
InfA_P_SSTX+
ND

IntA_P_D-
IntA_P_D+
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Aya1oKosoaKa nepeHeit

TaHe/
(9-xoHTaKTHAas,
HD_AUDIO1)
(em. cTp. 1, Ne 19)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

Hepenﬂeﬁ aynuoIraHenn.

Ora KomojkKa IIpegHasHavYeHa [I1d

MOIK/TIOYECHMA ayﬂMOyCTpOﬁCTB K

1. Ayduocucmema 6bic0K020 paspeuieHust nodoepicusaem GyHKYu0 PAcNosHABAHUS PA3vema,

HO 07151 € NPABUILHOLL PAGOMbL HE0OX00UMO, UMO0GbL NPOBOO NaHenU KOPNYca noddepiusan
nepedauy cuzranos HDA. VIucmpyKuuu no ycmanoske cucmembt CM. 8 IMom pykosodcmae u
pyKkosodcmee Ha Kophyc.

. IIpu ucnonvsosaruu ayouonanenu AC’97 nodknouume ee k ayouokonodke nepeoHeti namen,
Kak ykasavo darnee:
A. Iooknouume Mic_IN (MIC) k MIC2_L.
B. Iooknwouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.
C. Iooknouume nposoo sazemnenusi (GND) k konmaxmy 3azemnerus (GND).
D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcs monvko ons ayauonauenu BbICOK020
paspewenus. IIpu ucnonvsosanuu ayouonaneny AC’97 ux nookmo4anms He HyjiHo.
E. Ymo6vr akmusuposamv nepedHuti muxpodon, nepeiidume na sknadxy FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Ipomkocmp 3anucu.

Pazbpembr BEHTUIATOPOB

(4-xonrakra, CHA_FAN1)
(em. cTp. 1, Ne 7) GND

(4-xonrakra, CHA_FAN2)
(cm. cTp. 1, Ne 20) o)

1 GND [IpenHasHayeH wis
2 :I +12V 6
5 CHA_FAN_SPEED HOAK/II0YeHNs Kabens pagbemMa
4 FAN_SPEED_CONTROL  pemrTyjisTOpa 1 MOJK/IIOYEHS
4epHOTO MPOBO/A K 3a3EM/IEHNIO.
+12v
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL
1 2 3 4

PasbeMm BenTHIATOPA
OXJTa)KeHMA TIPoIieccopa
(4-xonrakra, CPU_FAN1) ©ND
(M. cTp. 1, Ne 2)

FAN_SPEED_CONTROL OTa MaTepuHCKaA IjIaTa
CPU_FAN_SPEED

cHabkeHa 4-KOHTaKTHbIM
+12v

Pas3beMoM [T MaZIOIIyMAIETO
BenTunATopa LII. Ecu BbI
P cob1paeTech MOAKIIOYNTD
3-KOHTAKTHBIil BEHTUIATOP
OX/TaXK/IeHNA TIPOlieccopa,
TOAK/TIOYATe €T0 K KOHTaKTaM

1-3.
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Pazpem mutanus ATX
(24-xonrakra, ATXPWR1)
(M. cTp. 1, Ne 6)

Ora MaTepMHCKas I1aTa
OCHalleHa 24-KOHTAaKTHBIM
pazpemoM muranus ATX. YTo6sr
UCIO/b30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem nuranus ATX,
TIOAK/TIOYUTE €TO BIOIb
KOHTaKTa 1 1 KoHTakTa 13.

Paszbem nuranms ATX 12 B
(8-xoHTakTa, ATX12V1)
(em. cp. 1, Ne 1)

Ora MaTepUHCKas I1aTa
OCHalleHa 8-KOHTaKTHBIM
paszbemoM nnranus ATX

12 B. Y1065! 1CII0TH30BATH
4-KOHTAKTHBI pagbeM NUTaHUA
ATX, OgK/TIOYNTE €0 BO/b
KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.

Paszbemspr nutanus PCle
(4-xonraktHbiit PCIE_
PWR1)

(em. cTp. 1, Ne 21)
(4-xonrakTHbiit PCIE_
PWR2)

(cm. cTp. 1, Ne 18)

DETECT +12V

GND

STy pazbeMbl IIpeTHa3HaYeHbI
1A TIOLK/TI0YEeH A K ICTOYHUKY
TOKa ITPY YCTAaHOBKE Ha
MaTePUHCKYIO IIATY TPex
BUJI€OKapT. PyKOBOJCTBO 110
YCTaHOBKe pazbeMa MUTaHNA
PCle npesicTaB/ieHo Ha CTpaHMIEe
23.

Konopka mocnemoBaresbHOro
nopra

(9-xonTakTHasz, COM1)

(cm. cTp. 1, Ne 16)

RRXD1

DDSR#1
CCTs#1

Kononka COM1 nopnepxusaer
TIOZIK/TIOYeHIIe MOTY/IS
TIOC/Ief{OBATENbHOTO MOPTa.

Konogka TPM
(17-xonTtakTHasg, TPMSI1)
(em. cTp. 1, Ne 15)

GND
+3VSB

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3
PCIRST #
FRAME

LAD2

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

ano

10T paszpeM obecrednBaeT
MOAIEPIKKY CUCTEMBI

Trusted Platform Module
(TPM), xoTopas crroco6Ha
obecrednTb HaJeKHOE
XpaHeHue KIo4eit, [udpoBbix
cepTudNKaTOB, IAPOIeN I
nmanHbIx. Cucrema TPM Takke
[IOBBILIAET YPOBEHD CETEBOIL
6€30IaCHOCT, 3aLINIIIAeT
1dpoBbIe MAEHTUPUKATOPBI
u obecrevnBaeT Lie/IOCTHOCTD
11aTOpMBl.



1.5 CmapT-KHOMKa

Q270 Pro BTC+

Ora MaTepUHCKasA I/IaTa OCHAIIEHA ABYMsA CMapT-KHOIIKa: KHormka nutaHms u KHOIIKa

cbpoca rmapameTpos.

Knomnka nnranms
(PWRBTNI1)
(cm. cp. 1, Ne 4)

Kuonka nuranms IIpefHa3HavYeHa
JUIA 6I>ICTPOI‘O BK/TIOYE€HMA N

BBIKTIOYE€HNA CUCTEMDBL.

Kuormxka copoca
(RSTBTN1)
(em. cTp. 1, Ne 5)

KHorka c6poca npefHasHadeHa
1A GBICTPOTO Tepe3arycka

CUCTEMBI.
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1 Introducao

Obrigado por comprar a placa-mae ASRock Q270 Pro BTC+, uma placa-mée confiavel
produzida sob o controle de qualidade altamente consistente da ASRock. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Como as especificagdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido
desta documentagdo estard sujeito a alteragoes sem aviso prévio. Caso ocorram modificagoes a

esta documentagdo, a verso atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso prévio.
Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para obter
informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd encontrar a
lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa Mae ASRock Q270 Pro BTC+ (Fator de Forma ATX)
¢ Guia de Instalagdo Répida da ASRock Q270 Pro BTC+

e CD de Suporte do ASRock Q270 Pro BTC+

e 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

e 1 x Parafuso para Soquete M.2 (Opcional)

e 1 x Painel de E/S
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1.2 Especificacdes

Plataforma e Fator de Forma ATX
¢ Design de condensador s6lido

CPU o Suporta Processadores 7°e 6* Geragio Intel® Core™ i5/i3/Pentium®/
Celeron® (Soquete 1151)
e Suporta CPU até 91W
¢ Digi Power design
¢ Design com 6 fases de alimentagao

¢ Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Chipset e Intel® Q270
e Suporta a tecnologia Intel” vPro™
¢ Suporta a tecnologia Intel® Tecnologia de Gestao Ativa 11,6
* A Tecnologia Intel® vPro™ e a Tecnologia de Gestio Ativa Intel®
11,6 pode ser suportada apenas com a familia de processadores Intel”

Core™ vPro™

Memdria ¢ Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais
e 2 x Slots DIMM DDR4
e Suporta memoria DDR4 2400/2133, nao ECC, sem memdria
intermédia*
* 7* Ger Intel® CPU suporta DDR4 2400 originalmente; 6* Ger Intel®
CPU suporta DDR4 2133 por overclocking.
¢ Suporta médulos de meméria ECC UDIMM (opera em modo nao-
ECC)
¢ Capacidade maxima da memdria do sistema: 32GB
¢ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel”
¢ Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

Slot de ¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2: modo x16)*
expansao * Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
¢ 12 x Slots PCI Express 3.0 x1

Gréficos e Os gréficos incorporados Intel® HD e as saidas VGA s6 podem ser
suportados com processadores com GPU integrada.
e Suporta HDMI 1.4 com resolugdo méx. até 4K x 2K (4096x2160) @
24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
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Audio

LAN

E/S do painel
posterior

Armazena-
mento

RAID

Conector

88

Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4 (E necessirio um
monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP 1.4 com Porta HDMI 1.4

Suporta reprodugio Full HD 1080p Blu-ray (BD) com Porta
HDMI 1.4

Audio 7.1 CH HD com protecio de contetido (Codec de dudio
Realtek ALC897)
Suporta Prote¢ao de Sobretensao

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

1 x Porta PS/2 para mouse

1 x Porta PS/2 para Teclado

1 x Porta HDMI

4 x Portas USB 2.0 (Suporta Prote¢ao ESD)

2 x Portas USB 3.2 Genl1 (Suporta Protegao ESD)

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /

Microfone

4 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s
1 x soquete M.2 (M2_1), suporta a tecla M tipo 2260/2280 M. 2
SATA3 6.0 Gb/s médulo

Suporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 para dispositivos de

armazenagem SATA

1 x Cabegote do Painel do Sistema
1 x Plataforma TPM
1 x Suporte porta COM

1 x Intrusao do Chassi e Cabecote de Autofalante



Q27

Fungées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

¢ 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).
¢ 2 x Conectores de Ventoinha de Chassi (4 pinos) (Controle de
Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Conector do Ventilador do Chassi suporta o ventilador do chassi
de poténcia do ventilador maxima de 1A (12W).
¢ 1 x Conector alimentagdo ATX 24-pinos
¢ 1 x Conector de energia 8-pinos 12V
¢ 2 x Conectores de energia PCle
¢ 1 x Conector de energia SATA
¢ 1 x Conector de dudio do painel frontal
¢ 1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta
Prote¢ao ESD)
¢ 1 x Plataforma USB 3.2 Genl1 (Suporta 2 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protecao ESD)
e 1xbotdo Liga/Desliga
¢ 1x Botdo de Reset

e AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

e ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

e Suporte SMBIOS 2.7

¢ CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO Multi ajuste de tensao

e Tacometro da Ventoinha da CPU/Gabinete

* Ventoinha silenciosa da CPU/Gabinete (Auto ajusta velocidade da
ventoinha do gabinete pela temperatura da CPU)

¢ Controle de multi velocidade da Ventoinha da CPU/Gabinete

¢ Detecgdo de ABERTURA da CAIXA

e Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

e Microsoft® Windows® 10 64-bit (Para 7* Ger Intel® CPU)
¢ Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
(Para 6" Ger Intel® CPU)
*Para instalar o SO Windows 7, um disco de instalagdo modificado
com condutores xHCI no arquivo ISO é necesséario. Consulte a pagina
28 para a operagao mais detalhada.
* Para o driver atualizado do Windows® 10, por favor, visite o website

da ASRock para mais detalhes: http://www.asrock.com

0 Pro BTC+
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Certificagoes * FCC,CE
o Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagdo

preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste

das defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao de

ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do
-

sistema ou mesmo causar danos nos comp tes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser

realizado por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo
overclocking.
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1.3 Configuragao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é
colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de jumper nos pinos,

o jumper é "Aberto".

W W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS

(CLRMOSI) Jumper de

(ver p.1, N.° 12) 2 pinos

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLRMOS]I por 5 segundos. No entanto, nio apague o CMOS logo
ap0s ter realizado a atualizagao da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo apos ter
terminado uma atualizagdo da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-
lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil padrdo do
usudrio serdo apagados sé se a bateria CMOS for removida. Por favor, ndo se esqueca de
retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢ao do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird

causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de sistema PLED® Ligue o botdo de alimentagio,
(PAINEL1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 10)

o botdo de reinicializa¢ao e o
indicador do estado do sistema

no chassi deste suporte, de acordo

com a descri¢ao abaixo. Observe

HDLED- . ey .
HDLED+ 0s pinos positivos e negatlvos

antes de conectar os cabos.

Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para

Q PWRBTN (Botio de alimentagdo):

desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botio de reinicializagio
para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensio S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializacdo, um LED de
alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médulo
de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de
forma correta.

Intrusio do Chassi e SPEAKER Conecte a instrusdo do chassi
DUMMY

Cabecote de Autofalante DUMMY | e autofalante do chassi a este
(SPK_CI1 de 7 pinos) oy | cabecote.
(VCI‘p.l,N."ll) 4 (I)oo

SIGNAL |

GND
DUMMY




Conectores série ATA3

Estes quatro conectores SATA3

o [ -
Angulo reto: gl I- |- gl suportam cabos de dados
(SATA3_0: % = =] % SATA para dispositivos de

ver p.1, N.° 8) (superior) NS o, armazenamento interno com
(SATA3_1: E I- |- g uma taxa de transferéncia de

ver p.1, N.° 8) (inferior) % =] |=] 5) dados de até 6,0 Gb/s.

(SATA3_2:

ver p.1, N.° 9) (superior)

(SATA3_3:

ver p.1, N.°9) (inferior)

Conector de alimentag¢ao Por favor conecte este conector a
SATA fonte de alimentagao quando trés
(SATA_POW1) placas sdo instaladas nesta placa-
(ver p.1,N.217) mae.

Suporte USB 2.0 use_PWR Hé um cabegote nesta placa-mae.

(USB_5_6 de 9 pinos)
(ver p.1,N.o 14)

Cada suporte USB 2.0 pode ter

duas portas.

Plataforma USB 3.2 Genl
(USB3_3_4 de 19 pinos)
(ver p.1,N.213)

A_P_SSRX+

INtA_P_SSRX.
Vbis

n

IntA_P_D-
IntA_P_D+

AP
IntA_P_SSTX+
ND

IntA_P_SSRX+
D

SSTX-

Hé um cabegote nesta placa-mae.
Este suporte USB 3.2 Genl pode

suportar duas portas.

Q270 Pro BTC+



Suporte de audio do painel
frontal

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.219)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

Este suporte destina-se a conexao
dos dispositivos de dudio no

painel de dudio frontal.

deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no nosso

Q 1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi

manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de
acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, va a guia “Microfone Frontal” no painel de controle

Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Conectores da Ventoinha
do Chassi

(CHA_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.27)

(CHA_FAN?2 de 4 pinos)
(ver p.1, N.° 20)

GND
] +12V

CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

e

GND
+12V
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

Ligue o cabo do ventilador
aos conectores do ventilador e
corresponda o cabo preto com o

pino de ligagdo a terra.

Conector da Ventoinha da
CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.22)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1.2 3 4

Esta placa mae inclui um conector
de ventilador da CPU (Ventilador
silencioso) de 4 pinos. Se vocé
pretende conectar um ventilador
da CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.
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Conector de alimentagdo Esta placa-maée inclui um
ATX
(ATXPWRI de 24 pinos)

(ver p.1,N.2 6)

conector de alimentacdo ATX de
24 pinos. Para utilizar uma fonte
de alimentagao ATX de 20 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagao 8 n 5 Esta placa-maée inclui um

de 12V ATX I I conector de alimentac¢do de 12V

(ATX12V1 de 8 pinos) ADDDD1 ATX de 8 pinos. Para utilizar

(ver p.1,N.0 1) uma fonte de alimentagdo ATX
de 4 pinos, introduza-a no Pino 1
e Pino 5.

Conectores de Energia PCle DETECT +12V Por favor conecte estes conectores

(PCIE_PWRI de 4-pinos) GND a fonte de alimentagdo quando

(ver p.1,N.221) trés placas sdo instaladas nesta

(PCIE_PWR?2 de 4-pinos) placa-mae. Por favor consulte a

(ver p.1,N.218) pagina 23 para Guia de Instalagao

do Conector de Alimenta¢do
PCle.

Suporte da porta serial
(COM1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.° 16)

Este suporte COM1 recebe um
modulo da porta serial.

Suporte TPM

(TPMS1 de 17 pinos) com Modulo de Plataforma

(ver p.1,N.2 15) m 1 Confidvel (TPM), que pode
armazenar com seguranga chaves,

certificados digitais, senhas e

dados. Um sistema TPM também

Este conector suporta um sistema

+3V
LAD3
PCIRST #

SERIRQ #
S_PWRDWN #
LAD1

anos

SMB_CLK_MAIN

SMB_DATA_MAIN

ajuda a melhorar a seguranga

de rede, a proteger identidades
digitais e a garantir a integridade
da plataforma.
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1.5 Botao Inteligente

A placa-mae tem duas botdo inteligentes: Botao de Energia e Botao de Reinicializagao.

Botéo de alimenta¢do
(PWRBTNI1)
(ver p.1, N.c 4)

O Botio de alimentagao permite
aos usudrios ligar/desligar o

sistema rapidamente.

Botédo Reset (Reiniciar)
(RSTBTN1)
(ver p.1, N.° 5)

O Botdo Reset permite aos
usudrios reinicializar o sistema

rapidamente.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock Q270 Pro BTC+, niezawodnej plyty gléwnej
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczna kontrolg
jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukcje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jakoéci i wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty gtownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowane,
Q zawartos¢ tej dokumentacji moze zostac zmieniona bez powiadomienia. W przypadku
Jjakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna
w odniesieniu do tej plyty gtownej, nalezy odwiedzié strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobraé liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Zawarto$¢ opakowania

e Plyta gléwna ASRock Q270 Pro BTC+ (Wspdlczynnik ksztattu ATX)
e Skrocona instrukeja instalacji ASRock Q270 Pro BTC+

¢ Pomocnicza ptyta CD ASRock Q270 Pro BTC+

e 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

¢ 1x $ruba do gniazda M.2 (Opcjonalna)

1 x ostona panelu Wejscia/Wyjscia
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Grafika
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* Wspolczynnik ksztaltu ATX
* Konstrukcja kondensatorami statymi

e Obstuga procesoréw 7 1 69 generacji Intel® Core™ 15/i3/Pentium®/
Celeron® (Socket 1151)

e Obstuga CPU do 91W

¢ Digi Power design

e Sekcja zasilania 6 Power Phase Design

e Obstuga technologii Intel® Turbo Boost 2.0

e Intel® Q270
e Obstuga technologii Intel® vPro™
* Obsluguje Intel® Active Management Technology 11,6
* Technologia Intel® vPro™ i Intel® Active Management Technology
11,6 moga by¢ obstugiwane jedynie przez rodzing procesoréw Intel®
Core™ vPro™
¢ Technologia pamigci Dual Channel DDR4
¢ 2x gniazda DDR4 DIMM
* Obstuga pamieci DDR4 2400/2133 non-ECC, pamie¢
niebuforowana*
* 7-ma generacja procesorow Intel” CPU obstuguje DDR4 do 2400;
6-ta generacja procesorow Intel® obstuguje DDR4 do 2133.
¢ Obstuga modutéw pamieci ECC UDIMM (dziatanie w trybie non-
ECC)
* Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 32GB
¢ Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
* 15u pozlacane styki w gniazdach DIMM

e 1x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x16)*
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
e 12 x gniazda PCI Express 3.0 x1

¢ Wbudowana grafika Intel® HD i wyjécia VGA s3 obslugiwane
wylacznie z procesorami, ktore majg zintegrowany procesor
graficzny.

o Obstuga HDMI 1.4 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K (4096x2160)
przy 24Hz / (3840x2160) przy 30Hz
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¢ Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High
Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4 (Wymagany monitor zgodny
z HDMI)

e Obstuga HDCP 1.4 z portem HDMI 1.4

¢ Obstuga odtwarzania Blu-ray (BD) Full HD 1080p z portem
HDMI 1.4

Audio ¢ Dzwiek HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC897)
¢ Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

LAN ¢ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
¢ Giga PHY Intel® 1219V
¢ Obstuga Wake-On-LAN
* Obstuga zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi/
ESD
¢ Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
¢ Obstuga PXE

Tylny panel ¢ 1x port myszy PS/2
Wejscia/ ¢ 1 x port klawiatury PS/2
Wyjscia ¢ 1x port HDMI
e 4 x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 2x porty USB 3.2 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)
¢ 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
¢ Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Gloénik przedni / Mikrofon

Przechowy- * 4xzlacza SATA3 6,0 Gb/s

wanie ¢ 1xgniazdo M.2 (M2_1), obstuga Key M typu 2260/2280 modutu
M.2 SATA3 6,0 Gb/s
RAID e Obstuga RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 dla urzadzen pamieci

masowej SATA

Ziacze ¢ 1 x zlgcze gtéwkowe na panelu systemu
o 1xzlycze glowkowe TPM
¢ 1xzlycze gléwkowe portu COM
o 1 x zlgcze gtéwkowe naruszenia obudowy i glosnika
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Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

1 x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)

* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym

pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

2 x zlacza wentylatora obudowy (4-pinowe) (Inteligentne

sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)

* Ztacze wentylatora obudowy obstuguje wentylator obudowy

maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1 A (12 W).

1 x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX

1 x 8 pinowe zfgcze zasilania 12 V

2 x zlacza zasilania PCle

1 x zlacza zasilania SATA

1 x zlacze audio na panelu przednim

1 x zlacza gléwkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x porty gtéwkowe USB 3.2 Genl (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl) (Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x Przycisk zasilania

1 x Przycisk resetowania

Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI
Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

Obstuga SMBIOS 2.7

Wiele regulacji napiecia CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1,0V,
VCCIO

Tachometr wentylatora procesora/obudowy

Cichy wentylator procesora/obudowy (automatyczna regulacja
predkosci obrotowej wentylatora obudowy zaleznie od temperatury
CPU)

Sterowanie wieloma predko$ciami obrotowymi wentylatora
procesora/obudowy

Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

Monitorowanie napiecia: Napiecie rdzenia CPU Vcore +12 V, +5 'V,
+3,3V



System
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e Microsoft® Windows® 10 64-bitowy (dla procesoréw 7' generacji

operacyjny Intel®)

* Microsoft® Windows® 10 64-bitowy / 8.1 64-bitowy / 7 32-bitowy /
7 64-bitowy (dla procesoréw 6 generacji Intel®)
* W celu instalacji systemu operacyjnego Windows® 7 OS, wymagana
jest zmodyfikowana plyta instalacyjna ze sterownikami xHCI
spakowanymi do pliku ISO. Dalsze instrukcje znajduja sie na stronie
28.
* Aby uzyskac zaktualizowany sterownik Windows® 10, nalezy

odwiedzi¢ portal ASRock: http://www.asrock.com

Certyfikaty e FCC,CE

* Gotowo$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg: http://www.asrock.com

A

Nalezy pamigtaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z
regulacjq ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem
narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢
systemu lub nawet powodowac uszkodzenie komponentéw i urzqdzes systemu. Powinno

to zostac zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia
spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

W W

Short Open

Zworka usuwania danych z

f amigel CM)OS 2-pinowa zworka
CLRMOS1

(sprawdz s.1, Nr 12)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Aby usunac¢ i
zresetowac parametry systemu do ustawien domyslnych, wylacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do zwarcia
pinéw CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamigci CMOS zaraz
po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych z pamigci CMOS
po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci CMOS
nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy pamietac, ze hasto,
data, czas i domyslny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po wyjeciu baterii CMOS.
Nalezy pamietac, aby po usunigciu danych z pamigci CMOS, usung¢ nasadke zworki.

opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu naruszenia

:: Po usunigciu danych z pamigci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
obudowy.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztacza

nad tymi ztgczami gléwkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi

f Whbudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
i zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty gtownej.

ZIjcze gtowkowe na Podlacz do tego ztacza
panelu systemu
(9-pinowe PANELLI)

(sprawdz s.1, Nr 10) !

glowkowego przetacznik
zasilania, przelacznik resetowania

i wskaznik stanu systemu na

obudowie, zgodnie z pokazanym

HDLED-
HDLED+ ponizej przydziatem pinow. Przed

podlaczeniem kabli nalezy zapisa¢

pozycje pinéw plus i minus.

Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowac sposob

Q PWRBTN (Przelgcznik zasilania):

wylgczania systemu z uzyciem przetgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):

Podlgcz do przetgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przelgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sie i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera przede
wszystkim przelgcznik zasilania, przetgcznik resetowania, diodg LED zasilania, diodg LED
aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu przedniego obudowy
do tego zlgcza glowkowego upewnij sig, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodow i

przydziat pinéw.

Zljcze gtowkowe SPEAKER Podlacz to tego zfacza

. . DUMMY , .
naruszenia obudowy i DUMMY | glowkowego naruszenie obudowy
glosnika e | 5 i glosnik obudowy.
(7-pinowe SPK_CI1) [ Jololo
(sprawdz s.1, Nr 11) 5|GNAI\|_ |

GND
DUMMY
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ZYacza Serial ATA3 o - Te cztery ztacza SATA3

Kat prosty: g g obstugujg kable danych SATA dla
(SATA3_0: 5 Lk &5 wewnetrznych urzadzen pamieci
sprawdz s.1, Nr 8) (Gorny) N, o, z szybko$cig transferu danych do
(SATA3_1: 2 2 6,0 Gb/s.

sprawdz s.1, Nr 8) (Dolny) 5) = = c</()

(SATA3_2:

sprawdz s.1, Nr 9) (Gérny)

(SATA3_3:

sprawdz s.1, Nr 9) (Dolny)

ZYacza zasilania SATA Podlgcz te zfgcza do zasilania,
(SATA_POW1) gdy na tej plycie gléwnej sa
(sprawdz s.1, Nr 17) zainstalowane trzy karty graficzne.
Zlycza gtowkowe USB 2.0 use_PWR Na tej plycie glownej znajduje

(9-pinowe USB_5_6)
(sprawdz s.1, Nr 14)

P-
USB_PWR

sie jedno zlacze gtowkowe.
Zkycze glowkowe USB 2.0 moze

obstugiwa¢ dwa porty.

Z}acza gtowkowe USB 3.2
Genl

(19-pinowe USB3_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 13)

ND
IntA_P_SSTX+

InfA_P_SSTX-
GND

IntA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX
Vbus

G
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
ND

IntA_P_D-
\bIntA_P_D+

Vbus
IntA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+

D

Na tej plycie gtownej znajduje si¢
jedno ztacze gtowkowe. To zlacze
glowkowe USB 3.2 Genl moze

obstugiwa¢ dwa porty.
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Zacze gtowkowe audio To zlacze glowkowe stuzy do

panelu przedniego
(9-pinowe HD_AUDIO1)

(sprawdz s.1, Nr 19)

podlaczania urzadzen audio do

przedniego panelu audio.

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidlowo
Q przewdd panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy
wykonaé instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.
2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu gléwkowym audio
panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).
D. MIC_RET i OUT_RET stuzgq wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podigczaé
dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywnié mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Zt3cza wentylatora 1 GND Podlgcz przewody wentylatora
obudowy i :I 2:11\3: AN_SPEED do zlacza wentylatora i dopasuj
(4-pinowe CHA_FAN1) 4 FAN_SPEED_CONTROL  czarny przewdd do styku masy.
(sprawdz s.1, Nr 7) GND
+12V
CHA_FAN_SPEED
(4—pinowe CHA_FAN2) FAN_SPEED_CONTROL
(sprawdz s.1, Nr 20) o)
12 3 4

Z¥acze wentylatora CPU FAN_SPEED_CONTROL Ta plyta gléwna udostepnia
(4-pinowe CPU_FAN1) CPU*FAN;]SZEED 4-pinowe zlacze wentylatora
(sprawdz s.1, Nr 2) GND CPU (Cichy wentylator). Jesli

planowane jest podlaczenie

12 3 4

3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw 1-3.
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ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdz s.1, Nr 6)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe ztgcze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.

Zkacze zasilania ATX 12V

Ta plyta gtéwna udostepnia

iml
(8-pinowe ATX12V1) | 8-pinowe zlgcze zasilania ATX
(sprawdz s.1, Nr 1) AD L0 D1 12V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.
ZYycza zasilania PCle DETECT +12V Podtgcz te zlacza do zasilania,
GND

(4-pinowe PCIE_PWRI1)
(sprawdz s.1, Nr 21)
(4-pinowe PCIE_PWR?2)
(sprawdz s.1, Nr 18)

gdy na tej plycie glownej sa
zainstalowane trzy karty graficzne.
Sprawdz na stronie 23 Instrukcje

instalacji ztacza zasilania PCle.

Zkycze gtéwkowe portu
szeregowego
(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 16)

RRXD1

To ztacze glowkowe COM1
obstuguje modut portu

szeregowego.

Zlycze gtowkowe TPM
(17-pinowe TPMS1)
(sprawdz s.1, Nr 15)

106

SERIRQ #
S_PWRDWN #

LAD1

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

ano

To zlacze obstuguje system
Trusted Platform Module

(TPM), ktéry moze bezpiecznie
przechowywac klucze, certyfikaty
cyfrowe, hasta i dane. System
TPM pomaga takze w zwickszeniu
zabezpieczenia sieci, ochronie
cyfrowych danych osobowych

i zapewnieniu integralnosci

platformy.



1.5 Inteligentny przycisk

Q270 Pro BTC+

Plyta gléwna ma dwa inteligentny przycisk: przycisk zasilania i przycisk resetowania

Przycisk zasilania
(PWRBTN1)
(sprawdz s.1, Nr 4)

Przycisk zasilania umozliwia
uzytkownikom szybkie wlaczanie/

wylaczanie systemu.

Przycisk resetowania
(RSTBTN1)
(sprawdz s.1, Nr 5)

Przycisk resetowania umozliwia
uzytkownikom szybkie

resetowanie systemu.
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1.2 H#ikk

S o ATX Hg R ~F
o FAE R B AR

CPU o WHFE TR 6 4 Intel® Core™ i5/i3/Pentium®/
Celeron® Kb¥EEE (Socket 1151)
o SCFFIRE 9IW (¥ CPU
e Digi Power design
- 6 HIEM ¥
o SZFF Intel® Turbo Boost 2.0 iR

YA « Intel® Q270
o ZFF Intel® vPro™ Technology
o 3 #F Intel® Active Management Technology 11.6
* ¢ Intel® Core™ vPro™ AbEESE %13 HE Intel® vPro™ Technology
Fl Intel® Active Management Technology 11.6.

P e o XUHIE DDR4 WFHIA
e 2 x DDR4 DIMM ##
o SCFF DDR4 2400/2133 3E ECC, AELEphATE *
* 55 7 4R Intel® CPU SZ35F DDR4 #eiiik 2400, &5 6 4% Intel® CPU
X FF DDR4 ik 2133,
« 3Z¥F ECC UDIMM MAEEiER (4 ECC ARz
o XFFRFNAFRARLE: 326B
o ¥#F Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
o DIMM ¥ 15 0 Sl

BN « 1 x PCT Express 3.0 x16 $Hf# (PCTE2: x16 #izt) *
* SR NVMe SSD HIfE i 3hit
e 12 x PCI Express 3.0 x1 f#f

Kl o Hf5 GPU A FESSA S FF Intel® HD Graphics P EALZM

VGA Hirth .

o FFHDMI 1.4, 24Hz WfH RO#ERAlik 4K x 2K
(4096x2160) /30Hz i 1k (3840x2160)

o JEIE HDMI 1.4 i (FREEHEZAH HDMI BoR48) HF Auto
Lip Sync. Deep Color (12bpc). xvYCC 1 HBR (FEpfiiidi &
L))

o JEILHDMI 1.4 3034 HDCP 1.4

o JE3d HDMI 1.4 ¥ M3 R4 5035 1080p Blu—ray (BD) &/

129



130

H

LAN

JETHR 1/0

17 ik

RAID

B0

o 7.1 CH BB &M (Realtek ALC897 5w filhd2e)
o SCFFHIR R

e Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
e Giga PHY Intel® 1219V

o S FF Wake-On-LAN (% Fnefig )
o SCFFERHL /ESD {RY

o ZFFRBEALURM 802. 3az

o W FF PXE

LED)

PS/2 ElbRit 1

PS/2 AL 1

HDMI 3t 1

USB 2.0 ¥ (ZEF ESD {49

USB 3.2 Genl 3 (SZ4#F ESD {84

RJ-45 LAN 31, ¥ LED (ACT/LINK LED 1 SPEED

o EIHEHUEL: LB / RIS/ A

e 4 x SATA3 6.0 Gb/s H:[
o 1 x M.2 1 (M2 1), SZHEM Key 287 2260/2280 M. 2 SATA3
6.0 Gh/s fiibh

o S7ZFE RAID O, RAID 1. RAID 5 A1 RAID 10, AT SATA f7fk

B

.
—_ = =

o 1

X
X
X

X

ARG

TPM 2

COM ¥t 1122
WLAE RN AN 75 28 B2 I

e 1 x CPURBH#A (44D

* CPU WU D X Erfm 1A (12W) ZhEEf CPU KUH .
o 2 x HUBERUBHED (450 CBRERUREEHD

* HUAE XU SRR D)2 s 0 1A (12W) IHLAE XU

o 1 x 24 %F ATX HJE 21

o 1 x 84F 12V HIJEED

e 2 x PCle HLJEHED

o 1 x SATA HLJE#HED

o 1 x FIHEIR & AN

e 1 x USB 2.0 #JHl (3Z#F2 /> USB 2.0 %, 3Z#F ESD fR4)

« 1 x USB 3.2 Genl £l (3Z#F2 4~ USB 3.2 Genl %5, 3¢
£ BSD f47)
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o 1 ox R
o 1 x HERH

BIOS o AMI UEFI Legal BIOS, % #£iE3= GUI
TIReRE s « ACPI 6.0 AezemefiE F 1t

o I SMBIOS 2.7
o CPU. GT CPU. DRAM. PCH 1.0V. VCCIO HiJfZIRif%E

Tt s 4 o CPU/ MR AU i it
o CPU/ HLAHHH 5 MUB IR CPU IR 1 Bl S LA XU 3 )
o CPU/ HLAA AU 25 it o 4
+ CASE OPEN (WLAHHFTIF) A
o HIIEWiTE: +12V. 45V, +3.3V, CPU Vcore

E A o Microsoft® Windows® 10 64-bit GEFH T4 7 48 Intel® CPU)

o Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
GEFH T 6 48 Intel® CPU)

* FE2z4E Windows® 7 0S, F54E xHCT WREHARA Cdsr 3 1S0 S f
A EE 2. ESH5E 28 T T RVER.
* HROCHHA Windows® 10 IRBIFERE, 1515 il HEEEMIsh 1 v
1&: http://www. asrock. com

NIE « FCC. CE
o ErP/EuP ¢#F (FREEEE ErP/EuP HIHEJED

F IV A, iU BT M http://www. asrock. com

TN IRFES S A —E R, 5% BIOS W&, MH “HBE@EHEA" , B
A =T A TR TR e MR R A RIFEE 1, HZEX RT3t
JRARIE o ATIX I LAELENT 1 18K FI5EH o EATXS H T8 RIS A 51

o
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1.3 BEELWE

SEP R AT Ve E R . K BRI R B S I I, BRAR CRIHET . A ALX L
R R, Bh “OTER” .

- W

Short Open

HER CMoS Bk

(CLRMOS1) 2 EHBL
(RE 1T 12

CLRMOS1 e v/FfiE bk CMOS Hrf it . BLERRANE B RES BRIV E, 15X
PSRN, AR B4k N HIRZedfisk . S50k 15 Bb), A FHBkZRIE CLRMOST ki)
EHEEERE 5 7. (B, EZEEH BIOS JErBIiERR CMOS. fn S 35 A M 58 1k
BIOS HHTJETEFR CMOS, MIMAHBh REE, FEAEKH G HHATHER CM0S #:1E.
WA, B, H. WAL BB E SO RTEENT OMOS Hjth J5 A 2 Bl i ok
HIOETETSRE OMOS 5 HL R kZRIE .

UIRLEIESR OMOS, HLAEFTTF B0 E] . 15F BIOS T “IEBRE " 1HE A%
BRHT— ML RA RS I -

132



Q270 Pro BTC+

L4 B

RALEIIE IR . AN EEH B NE R B X LRI L T Lo FrBh A 21X
LESEIAIEE O _E R S X EARAE K AT

A%k PLED- PN T T RS, RS

PLI

(9 %4t PANEL1)
(1T 2 104S)

PWRBTNA T, EEIFLMR
GOk AR AT S F I
' TEFE R AR T IR 505

RESET#

HDLED-
HDLED+

PWRBIN (HJFEHFK) :
FEBEFIYLATHTIER _EAGBIRTFIE . 18 AT L PE B 1 Fi D T F 56 56 11 R 8 77 20

RESET (EEIFK) :
ELERINLAT AT _E AT E AR MR NI, TIERATIE R EF G5, $5E
BIFKEH ST L

PLED (RZHIJE LED) :

HEBFIYRTHT R _EAT IR AT . RAHRIEFRIERT, UL LED ZidE. REi4k
7 S1/S3 MERRARZSHS, Mt LED M. RALAE S4 BEAGIRZS B (S5) K, it LED
EX.

HDLED (f##i%5) LED) :
ESERIYLARTEIAR_EA9REAL %S LED $Ra5AT . Al IECE e G AN Kedfmt, ik
LED i,

IR ST ARG WA AN R T A T 2257 B TR AR T A% iR IT 6. AT
W LED 8435 5) LED 65T Hirias . Rt TR BEOE £ B UL #k e s
W ERIELE I FOAIEL I 0 BE AE B VL P o

WA 2 N4 75 28 42 R Di:’AExER LA RN RN 75 381
(7% SPK CI1) DUMMY | PR3 B AR
+5V
GRS 13, % 1140 aldd
1 @]
S|GN»1L |
GND
DUMMY
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AT ATA3 00

JEN; T

(SATA3 0:

WA LT, % 8 4 (1)
(SATA3 1:

WHLT, % 8 4 ()
(SATA3 2:

WHLT, 59 1 (1)
(SATA3 3:

WHLT, 59 ™ ()

il
[0

SATA3_2 SATA3_0

IX VYA SATA3 $% 1 S Frdpe iy
6.0 Gb/s HHEAEHIR I N7
REVEA IR SATA Brimk .

SATA3_3 SATA3_1

SATA HLJERz 0 MR e E =R R
(SATA POW1) I, TR R B YR .
(WEE 1T, FE1TAD
USB 2.0 %3k Use_pwR BEEMR A — AN, B USB
(9 %+ USB 5 6) 2. 0 BEJHSZHE AN
(WE 1T, 14

;

P-
USB_PWR

USB 3.2 Genl % nns o WFER A — 0. e USB
(19 % USB3_3 4) Vi o s 3.2 Genl HN AT LASCHE 1 Aoy
R 1T, #1349 s 0,

(e][e][e] ‘ ‘

ofofo

D
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TR M S oo LA T TR 5 B 2 S B

PRESENCE#
MIC_RET

(9 % HD AUDIOL) TS AT AR o

(1T 19149

L HE BN TH F A FIHLAE T 0 B 2 R 5
. WIREEER AC97 EATIEMR, E I8 LA R AP BN & 25 2| B THT AR &5 AT -
A ¥ Mic IN (MIC) | MIC2 L.
B. ¥ Audio R (RIN) ##:#| OUT2_R, 4% Audio L (LIN) i##ZF] 0UT2 L.
C. s (GND) 4% 3|#:h55 (GND) o
D. MIC RET Al OUT_RET RH T s EAIHR . EAFHEE X AC'97 EATHIK
HEREE T
E. ZRHAIZETR, 15HF] Realtek #ZHHER LI “BIZERMN” HIF, V%

“ v =
REEHE” o

6_2 L [l EACLAFALEN, (EPLA_E IR EL U HF HDA A REIE# TAF.
2

MRS XU 2 11 1 :I oo TR R LR 1 3 KU 12
2 +
(4 %‘l— CHAiFAN1> 3 CHA_FAN_SPEED ﬁﬁ@ﬁﬂ%ﬂﬁﬁ'ﬂfﬂo
(m‘;-g 1 ‘yﬁ\‘, % 7 /I\> 4 FAN_SPEED_CONTROL
GND
(4 & CHA FAN2) " CHA_FAN_SPEED
(}'TL;@ 1 ﬁ, % 20 /I\) FAN_SPEED_CONTROL
O
1 2 3 4
CPU R Bpi 2 11 FAN_SPEED_CONTROL BEEAREEAE 4 £ CPU KU (B
(4 £ CPU_FAND) R BRURD B AT S
(1T, 324 GND 3 B CPU MUE, BT
FIEH 1-3
1 2 3 4
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ATX HLYEHE
(24 %t ATXPWR1)
(1T, 5614

HEBIRAE 24 &1 ATX HRIEHE
M. BfFH 20 4 ATX HLIE,
A 1 AR 13 e,

ATX 12V HJ#E0
(8 % ATX12V1)
(LT, H1A)

I |

1

MR 8 £ ATX 12V HJR
B, BAFH 4 4F ATX HLIE,
HUER 1 RETI 5 iEREE.

PCTe MY
(4 % PCIE _PWR1)
(WLEE 100, 28214
(4 %+ PCIE PWR2)

DETECT +12V
GND

AR b A BB R

I, TR R R AR
2% PCle HLIRILIN %R
B 23 Tl

(2 150, 58 184
AT 42k I COML 432 3k S 47 6 47 0 1 45%
(9 % com1) B

(WE 1T, 2161

DDCD#1

TPM 3k
(17 %F TPMS1)
(1T, 5154

SERIRQ #
S_PWRDWN #

GND
LAD1

+3V

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

ano

BB % Trusted Platform
Module (fSAEFHHEELHL, TP
ARG, LA A HL A7 R
BFUET . B ANEAE . TPM
FRGuthn] DL Bl i ) 2% 22
4, RIPECTE S AR &
SEREE,
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1.5 FRes
AP L LR R B B

R Erse] o o YR AL Fo v FE P SRS /
(PWRBTN1) ..‘ PEE

(1T, A

O o o HE ARV PO EE R
(RSTBTND) L %.

(WE 1T 5D

137



LA B w79 BeAZ b

A T B R ATR T LT ™ i e B g ] B SJ/T 11364-2006 [ HLTE B
PR RS AR ER | TR BT AR R, R AR B R R
(A B A F R BT 3R A BUR A SN B SRS WIS PR 553 JT 5 S lon N B W 72 3 A
JEHLRE IR . K R, AT S B ERAR B W — 2 .
o 2Z BT i Z ORI . el AT R AR FA R A IRy 10 4

10

A FYRBTTR AR U]
AT AR U A TR BT R I R A R, BB TR A Rt

.
4T BENRS R

Y (Pb) 4% (Cd) |7k (Hg) | /<M Es (Cr (VD)) | Z3REEZ (PBB) | 22 5 — ZKfi (PBDE)
BRI B
g < O] © © © ©
SN
poman| X 919 O ° ©
0 R AT AT 5 A B TR 2 B4 /T 11363-2006 B
IR R LT

X: RoRIEAFAFWIREDIE ST — BT 1 & S H ST/T 11363-2006 Axifi
FIE IR EER, ARZA T AT A B B4R 4 2002/95/EC MR .
FVE - PRI ROR IR AEIR, RIS —RIE R PR T .

138



Q270 Pro BTC+

aron
1 {9
RGNS S 0270 Pro BTC+ AN, A FBEHRACIESE Ak i e, 2—F&REAN
{5 M AT 52 S o ASEE SR PRSP I B 4B LA RE, 58 T & B R i BT B it T
BE 7

WASLAFAAEMIEDL, ] 23 IS TG RIS, AT Hh A 5 1 i HEEA
BRI NSRBI AT AR A el 5 P B B B A i e Bt AT L
FEHEEREE BT VA R R CPU XE o SRV, http: //www. asrock. come

6_2 HIR EHERHIRE K BIOS KRETTRE & LR, FTLAA AN IAHE, B {T8%

1.1 fENE

o 3EHE 0270 Pro BTC+ FMERR (ATX R~
o L 0270 Pro BIC+ Puikl 2286481

o FEHE (0270 Pro BTC+ SZHEIGHE

e 2 x Serial ATA (SATA) &RMELE GEHD
o 1 ox 2% GEFIR M2 s GERAD

o 1 x 1/0 MtshE

MR &6 15 %% 2 https://download. asrock. com/Manual /BSMI/BSMI. pdf
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CPU

RO

PEFE A

BUR T

140

o ATX 5k
- FREEA

o 3B 7 ARELEE 6 /X Intel® Core™ i5/i3/Pentium®/
Celeron® BE¥EEF CHfiJ 1151)

o SCHRIRE 91W CPU

e Digi Power design

o 6 TEIEAHALRET

o SZ4E Intel® Turbo Boost 2.0 k7

e Intel® Q270

o WIE Intel® vPro™ itk

o % Intel® THEHBMH 11.6

#Intel® vPro™ HT% Intel® EFEFEGHEIFHT 11.6 174 Intel® Core™
vPro™ EEELEE R4

o H5EIE DDR4A ECIBRLH

o 2 x DDR4 DIMM #fikdi

o 4% DDR4 2400/2133 JF ECC MEARfEACIRAY *

* 55 7 1% Intel® CPU SZ4EHt 2400 DDR4 5% 6 18 Intel® CPU %#%
s 2133 DDR4,

« 4% ECC UDIMM FUIEHERIAH (JAHE ECC =X FiElE)

o BKRHALIEMEAE: 3268

e %#E Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 151 FFJEHESAEIE

e 1 x PCI Express 3.0 x16 #fifti (PCIE2: x16 iz *
* CHE NVMe SSD A 724 Bl Bt 1
e 12 x PCI Express 3.0 x1 4fifl

o (EIR#ES GPU HUBEBEAS A T SZ4% Intel® HD Graphics Built-in
Visuals & VGA HiHi.

o RRETIE 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @
30Hz fi##TAEM) HDMI 1.4

o STHEAEA HDMI 1.4 il (FRAHZAR HDMI BR#%) M
Auto Lip Sync. Deep Color (12bpc). xvYCC K HBR (FEfi
TLEEEFO

o RS HDMI 1.4 JEEHRA HDCP 1.4

o HEIEM HDMI 1.4 342 Full HD 1080p B5)G (BD) #%
i



LAN

it 1/0

el A7

RAID

L

Q270 Pro BTC+

o 7.1 CH HD % (Realtek ALC897 % Midifias)
o CIRTE B IR

e Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
e Giga PHY Intel® 1219V

o LRI AT

o XIETEYE / BFE R

o 3% 802.3az EEE i 2 R4YHS
o P& PXE

x PS/2 i Rz

x PS/2 PEMEIHEBIR

x HDMI 331

x USB 2.0 #ER (GCIREFEMRAE

x USB 3.2 Genl Hi#ele (GZIERFHEIAH)

x RJ-45 LAN %18, & LED (ACT/LINK LED /% SPEED
LED)

o HD ¥HalddifL: AREREA / 77 S\ / 25 5|

1
1
1
o 4
2
1

e 4 x SATA3 6.0 Gb/s #%5H
o 1 x M.2 M (M2.1), S4B M Key % 2260/2280 M. 2 SATA3
6.0 Gb/s FHAH

o S SATA #7745 E 4% RAID 0. RAID 1. RAID 5 J%
RAID 10

x REHEBHESET

x TPM HEgt

x COM RS

o 1 x HERBTRE I IYHEST

e 1 x CPU B H#:8H (4-pin)

% CPU JEREEE R M e 1A (12W) JEIhEM CPU JER .

o 2 x MEBEUSIETE (4-pin) B ERYE S EEHD

w BERURE IR SRR 1A (12W) JEUR ZhR (B E

x 24 pin ATX TRIFHEH

8 pin 12V TEVHETE

PCle TRiFHESH

SATA FE¥FHE5H

I THTAR 7 A B

x USB 2.0 #E#t (& 2 ffl USB 2.0 HEER) (ZIEFFHE
i)

e 1 x USB 3.2 Genl it (4% 2 fE USB 3.2 Genl HLFEIR)

CLEBFERT)

.
—_ = =

.
(S
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BIOS TjRE

TR RUR 4

(=33

oy
52
gy
fl

o 1 x TR
o 1 x EHEE

o AMI UEFI Legal BIOS &% &E GUI (4B

o ACPI 6.0 FF&MARE BB

o 3% SMBIOS 2.7

e CPU. GT_CPU. DRAM. PCH 1.0V. VCCIO TH/MEZ = %k

o CPU / M7%JaF B 5t

o CPU / BE#EF 5 EUS (MK CPU IR [ B v e Ll 1)
o CPU / HM73)E 5 2 o 33 P 4% il

o T BH R

o HARELYE. +12V. 45V, +3.3V, CPU Vcore

 Microsoft® Windows® 10 64 fiiyt (R 7 48 Intel® CPU)

o Microsoft® Windows® 10 64 fi77t / 8.1 64 firyt / 7 32 4yt /
7 64 fiyc (A 6 4R Intel® CPU)

* FHEZAE Windows® 7 VEERFT, 75 LA G S0 1) 2 36

(O xHCT BRENFERFIER IS0 H5) . WFEREARY],

A 28 H.

* B EOH Windows® 10 BEENFEAIFEAN RN, 51808 a4yl

http://www. asrock. com

e FCC. CE
o ErP/EuP Ready (7B ErP/EuP ready TEIEALERS)

* QI AR A LRAPIIA G http: //www. asrock. com

il HEESRHE AT B AL 17 71 MRS AR TR . RSP e S S R IREE 1, Bl

c RSN PR, AR ] A AR PE R R, o SR BIOS HHIRE S IR

HEGHERGA O RAEEER G . EIEAT AR R A BT
ISR I R ) T RETH & A B 2T
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1.3 BkiRakE

I s e BEAR (K7 3o B BRARMR S ARSI Ly, RBbAR Ay THEER ] o A BkAR
WRESTESTIN b, RxmkAR Ay THIRK -

W W

Short Open

TEBE CMOS B4R

(CI‘“RMOSD o 2-pin BkiAR
GEZBE | A, #i% 12

&R R CLRMOST Ji5Kk CMOS HHAE kL. ZE15 kR & i R A S WA TR E
FHOCPPA RS TR, PR N IR ES B IRAR . TESERE 16 BME, S BkARTE
i CLRMOS1 k[ pin FHEX&Y 5 Fb. ANiE, SEAELEER BI0OS B EIERR CMOS.
FIBTAEER BI0S B ENERR CMOS, R EJCEBTE) RET, RMEAETHR
CMOS BOfEHTIME. Sk, RAEEH OMOS BEibA Sl . Hi. mEH
JAL I R B . SHAERC, FRLTEWGRR OMOS FRHU NBkaR 2.

FETERR CMOS, ATREEr TR PR, A5AA%E BIOS I [JEBRRRE] , TEkE
6 T BEFR BT AR RE T AT o
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1.4 MR X #2Ed

BRAAE RILBAABA R BEAR . BN B ARG BT S L HE KA ER L. HBURIETE

HEEFRAZI L, e AR A NE B Z 4

RERMRHE
(9-pin PANEL1)
(FE2RSE 1 |, H9 10D

IR LU B SIS 7t
R URB R . B B S R
ESTRN R (=PRSSl | v

FEIEAE SRR 2 AT REE R L A St
Ji o

HDLED+

PWRBIN (#EIRBAMD -
132 2 A AT TET AR 1) R 5 B o 65 T 38 5 1 ) 90 I T 2 4 RB DR 1) 7 2K

RESET (EZZBHR) :
T BT TR LR I . 2 7S e L AR TEAT IE 7 AR, 15 F R
51 J7 B0 L O A«

PLED ( RFFIE LED) :

B E AT IRIR A IR RIS A . RACIEAEIE(ERE, Ik LED Ersit. R4t
HEN S1/S3 RENRAKRER:, LED Eridafipisk. ZAEN S4 ENRRRESCRIRE (S5) I,
LED E&4E9%.

HDLED (f#%E) LED) :
T R R AT AR _EAGREREIEE) LED. WERRIE(EH S KR, LED Gz,

AR HTHT DRt A Ao HT AR A 22 s IR G IR
LED, T#M&HE) LED, WMWK fib 46 B A AT IR A A 1% 2 L HEE 1
R RE HAR R SHIRIE IR B IEFERA AT -

T 7T e K\ HE Di:AE’:jER TR R S I B & R B
(7-pin SPK CI1) DUMMY |
Gighm 1 g bl
1 j |
SIGNAL
GND
DUMMY
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Serial ATA3 #:8H JEVUAH SATA3 FEEHE SZIENER

o =] —
Eifh 2 2 GHESE SATA I,
(SATA3 0: S WL IE S s 6.0 ob/s TN,
WEBE 1 H, HE 8 ~ o,
(1 2 l 2
(SATA3 1: '&E) = '3_5
H2ME L E, 98
(G
(SATA3 2:
H2ME L E, S99
(@59)
(SATA3 3:
H2ME L E, S99
(G
SATA TEiH%YHE TEA IR b e = IREUR R
(SATA_POW1) e, SRR E B .
GE2BIS 1 H, &% 1D
USB 2.0 fE&f Use_PwR JEASER/ ) o = R F1E 5 3 14
(9-pin USB_5 6) USB 2.0 #F§T 85y S 52 ph el 42
GE2BS | H, &% 10 ,
USB 3.2 Genl HE&t . SE MR EAT RS Bk
(19-pin USB3 3 4) e 8 USB 3.2 Genl HE&TE Al SCHEW

GEZBES 1 H, 9% 13D H,“ e

oJo

|
Vbus
InfA_P_SSRX-
InfA_P_SSRX+
GND

InfA_P_SSTX-
InfA_P_SSTX+
ND

IntA_P_D.
\bIntA_P_D
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H TR & GRS
(9-pin HD_AUDIO1)
GGH2BS 1 ', H% 19

o R SR R S
MIC?REOTUT_RET AR 5 AR

% HDA A REIEREIESE . AR T RASH T i afl B R R 57
2. FHIEMEH AC97 FHARIEIR, aH1&HH LR A BR 22 2 Hi TR & afl HE £
A # Mic IN (MIC) ##:Z MIC2 L.
B. ¥ Audio R (RIN) ##:% OUT2 R HA§ Audio L (LIN) ##% 0UT2 L.
C. #§4%H (GND) #E#ZZ M (GND) .
D. MIC RET & OUT RET {### HD &alEIBR(EH . A FEAE AC97 HalIEK

Q L e AR SR R AR (Jack Sensing) , {HES7R E Y BIBRARAS L

L,
E. FERERTHIZ R, FERIfE Realtek FEHIIEAR A [FrontMic | FERAHHE [ 5%
HEHE] .
e g [t S AL L S,
(4-pin CHA FAN1) 3 cha_raN_speep 0 LU EEAR Ko B G D
GE2mE® 1 H, su D FAN_SPEED_CONTROL
AH= ESRANRD L
GND
v
(4-pin CHA FAN2) +12CHA,FAN,SPEED
GESES 1 H, &5 20) FAN_SPEED_CONTROL
o)
1 2 3 4
CPU J i ¥ 55 FAN_SPEED_CONTROL A FHEMR AL/ 4-Pin CPU JEUs
c S _ o
(4-pin CPU_FAN1) P (B B, s
GESBHZE 1 |, 49k 2 GND 4% 3-Pin CPU JEH, #EHE

Pin 1-3.

12 3 4
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ATX FEEHE A FEHEWR L —4 24-pin ATX
(24—pin ATXPWR1) EIEEIE, #HEERA 20-pin
HRWE 1 H, 4% 6) ATX TEYSfLIESS, #HfA Pin 1
& Pin 13,
ATX 12V &R 8 pn 5 A TR ECAE—4L 8-pin ATX
(8-pin ATX12V1) | 12V JEHEEE, EMEH 4-pin
Gremm 1 a s o OO o gumps, sma pin 1
& Pin 5.
PCle HiFHEEH DETECT  +12V TEAR AR 223 — 5RER R
(4-pin PCIE PWRl) D B, RIS LT B R
GEZ2BE 1 A, #i%k 2D B PCle TEVFHIALCHEIRT,
(4-pin PCIE PWR2) 2% 23 H,
GEZ2BE 1 A, #i%k 18)
7 AE R RRXD1 I COM1 HES 3R P 51 45
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Q270 Pro BTC+

Spesifikasi

Platform e Bentuk dan Ukuran ATX
¢ Desain Kapasitor Solid

CPU o Mendukung Prosesor Intel® Core™ i5/i3/Pentium®/Celeron® (Soket
1151) Generasi ke-7 dan ke-6
¢ Mendukung CPU hingga 91W
e Desain Digi Power
e Desain 6 Fase Daya
¢ Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 2.0

Chipset e Intel® Q270
o Mendukung Intel” vPro™ Technology
¢ Mendukung Intel® Active Management Technology 11,6
* Intel® vPro™ Technology, dan Intel® Active Management Technology
™

11,6 dapat didukung hanya dengan kelompok prosesor Intel® Core

vPro™

Memori ¢ Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran
¢ 2x Slot DIMM DDR4
¢ Mendukung DDR4 2400/2133 non-ECC, memori tanpa buffer*
* Generasi ke-7 untuk CPU Intel® mendukung DDR4 hingga 2400;
Generasi ke-6 untuk CPU Intel” CPU mendukung DDR4 hingga 2133.
¢ Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode
non-ECC)
¢ Kapasitas maksimum memori sistem: 32GB
¢ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
¢ 15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

Slot Ekspansi  * 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2: x16 mode)*
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
¢ 12 x Slot PCI Express 3.0 x1

Grafis e Intel® HD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya

didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

* Mendukung HDMI 1.4 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz/(3840x2160) @ 30Hz

¢ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc), xvYCC,
dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 1.4
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)

¢ Mendukung fungsi HDCP 1.4 dengan Port HDMI 1.4
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Audio

LAN

1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

RAID

Konektor

Mendukung pemutaran Blu-ray (BD) 1080p Full HD dengan Port
HDMI 1.4

Audio HD 7.1 CH (Realtek ALC897 Audio Codec)
Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung PXE

1 x Port Mouse PS/2

1 x Port Keyboard PS/2

1 x Port HDMI

4 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

2 x Port USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

4 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s
1 x Soket M.2 (M2_1), mendukung jenis modul 2260/2280 M.2
SATA3 6,0 Gb/s

Mendukung RAID 0, RAID 1, RAID 5 dan RAID 10 untuk
perangkat penyimpanan SATA

1 x Header Panel Sistem

1 x Header TPM

1 x Header Port COM

1 x Intrusi Chassis dan Header Speaker
1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)

* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

2 x Konektor Kipas Sasis (4-pin) (Kontrol Kecepatan Kipas Pintar)

* Konektor Kipas Sasis mendukung kipas sasis dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

1 x Konektor Daya ATX 24 pin

1 x Konektor Daya 8 pin 12V

2 x Konektor Daya PCle

1 x Konektor Daya SATA

1 x Konektor Audio Panel Depan



Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0os

Sertifikasi

Q270 Pro BTC+

1 x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

1 x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

1 x Tombol Daya

1 x Tombol Atur Ulang

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
Dukungan SMBIOS 2.7

Penyesuaian Multivoltase CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1,0V,
VCCIO

Takometer Kipas CPU/Chassis

Kipas Hening CPU/Chassis (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas
berdasarkan suhu CPU)

Kontrol multikecepatan Kipas CPU/Chassis

Deteksi CASE OPEN

Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit (Untuk Intel® CPU Generasi ke-7)
Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
(Untuk CPU Intel® Generasi ke-6)

* Untuk menginstal OS Windows® 7, diperlukan disk instalan
termodifikasi dengan driver xHCI dalam file ISO. Untuk petunjuk
lebih rinci, lihat halaman 28.

* Untuk info rinci tentang driver Windows® 10 terbaru, kunjungi situs

web ASRock: http://www.asrock.com

e FCC,CE
¢ Mendukung ErP/EuP (Memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu

j Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan

overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan

mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun

menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan

karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at http://www.asrock.com/support/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : Q270 Pro BTC+
Conforms to the following specifications:
FCCPart 15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: KW"‘/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
Q270 Pro BTC+ / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

O EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
July 23, 2021
(Date)

P/N: 15G062310000AK V1.0
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